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Bu belge ve igindekiler lllumina, Inc. ve badl sirketlerinin (“lllumina") mulkiyetinde olup yalnizca isbu belgede
aciklanan Grtnun/urinlerin kullanimiyla badlantili olarak musterisinin s6zlesmeye iligkin kullanimi igindir. Bu belge ve
icindekiler lllumina'nin 6nceden yazili izni olmaksizin baska hi¢bir amagla kullanilamaz veya dagditilamaz ve/veya
higbir sekilde iletilemez, ifsa edilemez ya da kopyalanamaz. lllumina bu belge ile patenti, ticari markasi, telif hakki
veya genel hukuk haklari ya da Gglncu taraflarin benzer haklari kapsaminda higbir lisansi devretmez.

Yazilimin lisansi size, ayri bir belge halinde sunulan Illlumina Sekanslama Yazilimi Lisans S6zlesmesi hikim ve
kosullari kapsaminda sunulmaktadir. Isburada belirtilen hiikiimleri ve kogullari kabul etmemeniz halinde, Illumina size
Yazilimin lisansini sunmaz ve Yazilimi kullanmamaniz veya kurmamaniz gerekir

Bu belgede agiklanan Urtinun/lrinlerin uygun ve giivenli bir sekilde kullanilmasi igin nitelikli ve uygun egitim almis
galisanlar bu belgedeki talimatlari tam olarak ve acgik bir sekilde uygulamalidir. S6z konusu uriin/Urtnler kullaniimadan
once bu belgedeki tim bilgiler tam olarak okunmali ve anlagiimalidir.

BU BELGEDE YER ALAN TUM TALIMATLARIN TAMAMEN OKUNMAMASI VE ACIK BiR SEKILDE UYGULANMAMASI,
URUNUN/URUNLERIN HASAR GORMESINE, KULLANICI VEYA BASKALARI DAHIL OLMAK UZERE KiSILERIN
YARALANMASINA VE DIGER MALLARIN ZARAR GORMESINE NEDEN OLABILIR.

ILLUMINA BU BELGEDE AGIKLANAN URUNUN/URUNLERIN (URUNUN PARGALARI VEYA YAZILIM DAHIL) YANLIS
KULLANIMINDAN YA DA MUSTERININ SOZ KONUSU URUNLERI SATIN ALMASIYLA BAGLANTILI OLARAK ILLUMINA
TARAFINDAN SUNULAN AGIK YAZILI LISANSLAR VEYA iZINLER KAPSAMINDA OLMAYAN HERHANGI BiR
KULLANIMINDAN DOGAN DURUMLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

© 2021 lllumina, Inc. Tdm haklari saklidir.

Tim ticari markalar lllumina, Inc. veya ilgili sahiplerinin malidir. Ozel ticari marka bilgileri igin bkz.
www.illumina.com/company/legal.html.

Bu yazilim, Illumina igin lisanslanan ve asagidaki lisans kapsaminda dagitilan SegAn Library Urinlni igermektedir:

Copyright © 2010, Knut Reinert, FU Berlin, Tim haklari sakhdir. Asadidaki kosullarin gegerli olmasi halinde, lizerinde
degisiklik yapilarak veya yapilmadan kaynak ve ikili bigimlerde yeniden daditilmasi veya kullaniimasina izin
verilmektedir:

Kaynak kodun yeniden daditimlarinda yukarida belirtilen telif hakki bildirimine, bu kosullar listesine ve asadidaki
sorumluluk reddine yer verilmelidir.

ikili bigimdeki yeniden dagitimlarda, dagitimla birlikte saglanan belgelerde ve/veya diger materyallerde yukarida
belirtilen telif hakki bildirimi, bu kosullarin listesi ve asagidaki sorumluluk reddinin kopyasi sunulmalidir.

Bu yazilimdan tiretilen Urlnlerin tanitilmasi veya reklaminin yapilmasi igin FU Berlin veya Knut Reinert adi ya da katki
saglayanlarin adlari dnceden 6zel yazili izin alinmadan kullanilamaz.

BU YAZILIM TELIF HAKKI SAHIPLERi VE KATKI SAGLAYANLARI TARAFINDAN "OLDUGU GiBi" SUNULMAKTADIR VE
PAZARLANABILIRLIK VE OZEL AMACA UYGUNLUGA iLISKIN ORTULU GARANTILER DAHIL ANCAK BUNLARLA SINIRLI
OLMAMAK UZERE TUM AGIK VEYA ORTULU GARANTILER REDDEDILMEKTEDIR. TELIF HAKKI SAHIBI VEYA KATKIDA
BULUNANLAR, SOZLESME, KUSURSUZ SORUMLULUK VEYA (iIHMAL VE BASKA DURUMLAR DAHiL) HAKSIZ FiiL GIBI
BiR YUKUMLULUK ESASINA VE MEYDANA GELIiS BiCIMINE BAKILMAKSIZIN, BU YAZILIMIN KULLANIMINDAN DOGAN
DOGRUDAN, DOLAYLI, ARIZi, OZEL, CEZAi VEYA NETICE KABILINDEN DOGAN (iKAME MAL VEYA HiZMETLERIN SATIN
ALINMASI; KULLANIM, VERI YA DA KAR KAYBI YA DA TICARI AKSAKLIKLAR DAHIL ANCAK BUNLARLA SINIRLI
OLMAMAK UZERE) HIiCBIR ZARARDAN OTURU, SOZ KONUSU ZARARLARA DAIR DAHA ONCE BILDIRIM YAPILMIS
OLMASINA BAKILMAKSIZIN HIGCBIR DURUMDA YUKUMLU TUTULAMAZ.
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Genel Bakis

Bilesenler

MiSeqgDx cihazinda asagidaki dis bilesenler bulunur:

i |
B) -

A. Akis hiicresi bélmesi—Calistirma boyunca akis hiicresinin bulundugu akis hlicresi asamasini
icerir. Akis hiicresi asamasi motorlari, akis hiicresinin ylklenmesiigin asamayi kapali optik
modulinden disari hareket ettirir ve galistirma basladiginda asamayi yerine geri dondurur.

B. Kapali optik modulii—Akis hiicresinin goriintiilenmesini saglayan optik bilesenleriigerir.

C. Durum gubugu—Sekanslamaya hazir (yesil), isleniyor (mavi) veya dikkat edilmesi gerek
(turuncu) olarak akis hiicresi durumunu belirtir.

D. Dokunmatik monitor—Sistem yapilandirmasi ve galistirma kurulumu igin denetim yazilimi
arayuzinu gorintdler.

E. Harici USB portu—Dokunmatik monitdrden cihaz bilgisayarina dosya ve veri aktarimini
kolaylastirir.

F. Reaktif bolmesi—Uygun sicakliklarda reaktifleri, yikama sollsyonlarini ve kullaniimis reaktif
sisesiniigerir. Reaktif bélmesi kapadi, manyetik bir mandalla sabitlenir.

MiSeqgDx araylizi, dokunmatik monitori kullanarak galistirma kurulumu adimlarinda ilerlemeniz igin size
kilavuzluk saglar. Calistirma bilesenlerinin yliklenmesi igin reaktif bdlmesine ve akis hiicresi bdimesine
erisim gereklidir.
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Akis Huicresi Bolmesi

Akis hiicresi asamasi

Akis hiicresi bolmesi kapagi

Akis hiicresi mandal

Akis hiicresi

Akis hiicresi mandali serbest birakma diigmesi

mO O W >

Akis hiicresi bolmesinde akis hiicresi asamasi, termal istasyon ve akis hiicresinin fltidik baglantilari
bulunur. Akis hiicresi agsamasinda akis huicresi bulunur ve akis hlicresi mandali akis hiicresini sabitleyip
konumlandirir. Akis hiicresi mandali kapandiginda mandal mentesesinin yanindaki iki pim otomatik
olarak akis hicresini konumlandirir.

Akis hlicresi asamasinin altinda yer alan termal istasyon, kime olusturma ve sekanslama igin gereken
akis hicresi sicakligi degisikliklerini denetler.

Akis Hiicresi
(B)
%‘ illumina’
A. Cikis portu
B. Gorlntlileme alani
C. Girig portu

MiSeqDx flow cell, Gzerinde kiimelerin olusturuldugu ve sekanslama reaksiyonunun gercgeklestirildigi
tek kullanimlik cam bazli bir substrattir.
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Reaktifler, giris portundan akis hiicresine girer, tek seritli gériintlileme alanindan gecger ve ardindan gikis
portundan ¢ikarak akis hlicresinden gikar. Akis hiicresinden ¢ikan atik, atik sisesine iletilir.

Sekanslama cgalistirmasi sirasinda, kutucuk adi verilen kiiglk gorintlleme alanlarinda tek serit
gorintilenir.

Reaktif Bolmesi

Reaktif sogutucu

Kamis tutamadi (yukar kaldiriimis pozisyonda gosterilmektedir)
MiSegDx SBS Solution (PR2) sisesi

Atik sisesi

Reaktif kartusu

mO O w>

Reaktif bdlmesi reaktif sogutucuyu ve MiSeqDx SBS Solution (PR2) sisesinin ve atik sisesinin
konumlariniigerir.

Calistirma sirasinda reaktif sogutucu tek kullanimlik bir reaktif kartusunu tutar. Cihaz yikamasi sirasinda
reaktif sogutucu, yikama tavasini tutar. Yazilim, gerceklestirilen isleme badgli olarak galistirma sirasinda
uygun bir anda kamislari otomatik olarak reaktif kartusunun her bir haznesine indirir.

Reaktif sogutucunun sag tarafinda biri MiSegDx SBS Solution (PR2) sisesiigin ve biri atik sisesiigin
olmak Uzere iki adet sekil alabilir yuva bulunur. Kamis tutamadg, siseleri yerine kilitler ve uygun kamisi
her bir siseye dogru indirir.

Reaktifler kamislarin ve flliidik hatlarinin iginden akis hiicresine pompalanir. islem siiresince atik sisesine
reaktif atigi iletilir.

MiSeqDx Yazilimi

Cihaz yaziimi Urlin seti sekanslama galistirmalarini, cihaz Gizerinde analizi ve ilgili islevleri gergeklestiren
entegre uygulamalariicerir.
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* MiSeq Operating Software (MOS)—Cihazin galismasini denetler. MiSeq Operating Software (MOS)
yaziimi araylizu, galistirmayi baslatmadan 6nce akis hlicresini ve reaktifleri yikleme adimlarinda
size kilavuzluk saglar. Calistirma ilerledikge kalite istatistiklerine iliskin genel bir bakis sunulur.
Yazilim cihaza kurulur ve cihaz Gizerinde galisir.

* Calistirma sirasinda MOS akis huicresi asamasini galistirir, reaktifleri dagitir, akis hlicresi sicakliklarini
denetler ve akis hiicresindeki kiimelerin goéruntulerini yakalar. MOS, Local Run Manager yaziliminda
belirtilen parametrelere gore ¢alistirmayi gergeklestirir.

* Real-Time Analysis (RTA) yazilimi—Goriintl analizi ve baz aramayi gergeklestirir ve her bir déngu
igin her baza bir kalite skoru atar. Goruntuler, RTA tarafindan islenmek lizere gegici olarak galistirma
klasorliinde depolanir ve RTA analizi tamamlandiginda otomatik olarak silinir.

* Local Run Manager yaziim—GCalistirma olusturmak, durumu izlemek, sekanslama verilerini analiz
etmek ve sonuglari gérintilemek igin kullanilan cihaza entegre bir ¢ozimdur. Local Run Manager
ayni zamanda numune bilgilerini takip eder ve kullanici izinlerini denetler. Yazihim cihaz
bilgisayarinca galisir ve bir web tarayici Uzerinden goruntulenir. Bkz. Local Run Manager Yazilimi,
sayfa 5.

Durum Simgeleri

Cihaz baslatilirken veya basladiginda denetim yazilimi araylzindeki bir durum simgesi ile kosullarin
dedistigi belirtilir. Simgedeki sayi, bir duruma iliskin kosullarin sayisini belirtir.

Bir calistirmanin durumu degistiginde simge sizi uyarmak i¢in yanip sdner. Kosulun bir agiklamasini
goruntlilemek icin simgeyi secin. Mesaji temizlemek icin Acknowledge (Kabul Et) segenegini ve iletisim
kutusunu kapatmak igin Close (Kapat) segenegini belirleyin.

Pencerenin Ust marjlarindaki simgeleri segerek durum penceresinde gdruntilenen mesaj tirlerini
filtreleyin. Bir simge segildiginde kosulu gdsterme veya gizleme segenekleri arasinda gegis yapllir.

Durum

i . Durum Adi  Aciklama
Simgesi

° Durum lyi Dedisiklik yoktur. Sistem normaldir.

Uyari Uyarilar, ¢alistirmanin durmasina neden olmaz. Ancak bazi uyarilar,
devam etmeden 6nce eylem gergeklestirmenizi gerektirir.

/ Hata Hatalar, genellikle bir galistirmanin durmasina neden olur ve genelde
0 galistirmaya devam etmeden dnce eylem gergeklestirmenizi gerektirir.
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Sensor Gostergeleri
Her bir arayiz ekraninin alt kismindaki ¢ sensér gostergesi cihaz bileseninin durumunu temsil eder.

Sekil1 Sensor Gostergeleri

3 4.00 °C & 25.00 °C

Sensor gostergeleri, soldan saga dogru sirasiyla su bilesenleri temsil eder:
* Reaktif sogutucunun °C cinsinden sicakhg

* Akis hucresinin °C cinsinden sicaklig

Local Run Manager Yazilimi

Local Run Manager yazilimi bir calistirma igin numuneleri kaydetmek, ¢alistirma parametrelerini
belirlemek, durumu izlemek, sekanslama verilerini analiz etmek ve sonuglari gorintilemek igin cihaza
entegre bir ¢ozimdur.

Ek olarak, Local Run Manager kullanicilara gesitli erisim dlizeyi izinleri veren kullanici kimlik belirleme
islemlerini denetler. izinler, MiSeqDx cihazinin referans aldig bir veritabani dosyasina kaydedilir. Local
Run Manager ayni zamanda sekanslama galistirmasini izleyebilir. Daha fazla bilgi igin bkz. MiSeqDx igin
Local Run Manager v3 Yazilim Referans Kilavuzu (belge no 200003931_tur).

Analiz Sirasinda Sekanslama

MiSeqgDx cihazi bilgi islem kaynaklari sekanslama ya da analiz i¢in ayriimistir.

Local Run Manager ile, daha 6nceki bir ¢calistirmanin ikincil analizitamamlanmadan 6nce MiSeqDx
cihazinda yeni bir sekanslama calistirmasi baslatilirsa bir onay iletisim kutusu géruntulenir.

Yeni sekanslama galistirmasinin baslamasini istediginizi onaylamanizin ardindan, yeni ¢alistirma
sekanslamayi tamamlayana kadar 6nceki calistirmanin ikincil analizi durdurulur.

Yeni galistirma sekanslamayi tamamladiktan sonra, dnceki galistirmanin ikincil analizi otomatik olarak
bastan baglar.

Gereken Disk Alani

Entegre cihaz bilgisayari yaklasik 650 GB depolama kapasitesine sahiptir.

Yazilim, ¢alistirma baslatiimadan dnce kullanilabilir disk alanini denetler. Calistirma icin yeterli disk alani
yoksa bir yazihim istemi goruntllenir. Mesajda ¢alistirma igin ne kadar disk alani gerektigi ve
galistirmanin devam edebilmesiigin ne kadar disk alaninin temizlenmesi gerektigi belirtilir.

Disk alaninin bosaltilmasi yoninde bir istem gorintilenirse daha eski galistirma klasorlerini uygun
sekilde tasiyin veya silin.
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Yazilim Kisitlama Politikalari

Windows Yazilim Kisitlama Politikalari (SRP), yalnizca belirtilen yazilimin ¢alistirimasina izin veren
kurallardan yararlanmaktadir. MiSeqDx igin, SRP kurallari sertifikalari, dosya adlarini, dosya uzantilarini
ve dizinleri temel almaktadir.

Denetim bilgisayarinda istenmeyen yazilimlarin galistiriimasini énlemek lizere varsayilan olarak SRP
etkindir. SRP segenedini yalnizca sbsadmin kullanici kapatabilir.

BT temsilcisi veya sistem yoneticisi, givenlik dizeyini dzellestirmek icin kurallari ekleyebilir ve
kaldirabilir. Sistem bir etki alanina eklenirse yerel Grup Politika Nesnesi (GPO) otomatik olarak kurallari
degistirebilir ve SRP'yi devre disi birakabilir.

SRP yapilandirmasi hakkinda bilgi igin bkz. lllumina Cihazi Denetim Bilgisayari Glvenligi ve Ag
Olusturma.

A DIKKAT

SRP'nin kapatiimasi, SRP'nin sagladigi korumayi 6nler. Kurallar degistirildiginde varsayilan
korumalar gegersiz kilinir.

Anti-Virus Yazilimi

Cihaz denetim bilgisayarini virtslere karsi korumak igin tercih ettiginiz bir anti-virls yaziiminin
kullaniimasi kesinlikle tavsiye edilir. Anti-virs yaziimini kurarken Windows Yazilim Kisitlama
Politikalarini (SRP) gegici olarak kapatmaniz gerekecektir.

Anti-virtis yazihmi ve SRP yapilandirmasi hakkinda bilgi igin bkz. /llumina Cihazi Denetim Bilgisayari
Guvenligi ve Ag Olusturma.

Sekanslama Modu

Cihaz ényiiklemesini yaptiginizda Windows Choose an operating system (isletim sistemi secin) ekrani
goruntilenir. Bu ekranda 6nyukleme yapmak igin isletim sistemi sekanslama modunu segebilirsiniz:
Arastirma (RUO) veya Tani (Dx). 10 saniye beklerseniz otomatik olarak varsayllan mod segcilir.
Varsayilan modu ve varsayilan onylkleme modu zamanlayicisini dilediginiz zaman dedistirebilirsiniz.
* Mod seg¢imiyaptiysaniz modu degistirmek igin sistemi yeniden baslatmaniz gerekir.
Bkz. Sistem Yazilimini Yeniden Baslatma, sayfa 7.
* RUO modu ile Dx modu arasinda gegis yaptiginizda galistirma sonrasi yikama yapmaniz yoninde bir
istem gorintulenir. Modlar arasinda gegiste ylkama durumu korunmaz.

Yeniden baslatma 6zelligini kullanmak igin, Windows Ydnetici diizeyinde erisim veya normal kullanici igin
arastirma modunda yeniden baslatma izni gereklidir.
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A DIKKAT

Restore Factory OS (RUO/Dx) (Fabrika isletim Sistemini Geri Yilkle) segenedi yalnizca lllumina
saha servis gorevlileri tarafindan kullanim igindir. Bu seg¢enek, C slirtictstndeki tim bilgileri
kalici olarak siler ve isletim sistemini orijinal durumuna geri yukler. Bu se¢enedin belirlenmesi
halinde bir lllumina saha servis muhendisinin sistemi geri yuklemesi gerekir. Geri yikleme
islemi basladiktan sonra iptal edilemez. Yalnizca lllumina saha servis gorevlisinin dnerisi
Uzerine bu segenedi belirleyin.

Varsayilan 6nyukleme modunu degistirmek igin:

1.

3.
4.

Change defaults or choose other options (Varsayilanlari degistir veya diger segenekleri belirle)
segenegini belirleyin.

Options (Segenekler) ekraninda Choose a default operating system (Varsayilan igletim sistemini
seg) secgenegini belirleyin.

Tercih edilen 6nylikleme segenegini belirleyin.

Options (Segenekler) ekranina geri dénmek igin Geri oku segin.

Varsayilan 6nyukleme modu zamanlayicisini degistirmek igin:

1.

Change defaults or choose other options (Varsayilanlari degistir veya diger secenekleri belirle)
secenedini belirleyin.

Options (Segenekler) ekraninda Change the timer (Zamanlayiciy degistir) segenedini belirleyin.
Change the timer (Zamanlayiciyi degistir) ekraninda, tercih edilen zamanlayiciyi segin.

Options (Secgenekler) ekranina geri donmek igin Geri oku segin.

A UYARI

Windows 10'da bir kullanici sistemi yeniden baslattiginda, dnyliklemeden sonra yalnizca o
kullanici sistemde oturum agabilir.

Sistem Yazilimini Yeniden Baslatma

Sistem yazilimini yeniden baslatmak igin Reboot (Yeniden Baslat) komutunu kullanin. Diizenli bakim
kapsaminda yaziimin yeniden baglatiimasi gerekmez.

Main Menu (Ana Men() boélimiinden, Reboot (Yeniden Baslat) segenedini belirleyin.
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Baslangic

MiSeqDx Cihazini Baglatma

1.

Cihazin arkasindaki devirmeli anahtari | (agik) konuma getirin.

NOT En iyi performans igin cihazi stirekli agik birakin. Ancak cihazin kapatiimasi gerekiyorsa
bkz. Cihazi Kapatma, sayfa 34. Glig anahtarini ON (Agik) konuma getirmeden dnce
minimum 60 saniye bekleyin.

Sekil 2 Glg Anahtarinin Konumu

Ke

Sistemin yluklenmesini bekleyin ve ardindan igletim sistemini segip oturum agin. Gerekiyorsa
kullanici adi ve parola igin tesisinizin yoneticisine danisin.

isletim sistemi ve sekanslama modu segenekleri hakkinda daha fazla bilgiicin bkz. Sekanslama
Modu, sayfa 6.

isletim sistemi yiiklendiginde MiSeq Operating Software (MOS) baslar ve sistem otomatik olarak
baslatilir. RUO modu segiliyse MCS'nin otomatik olarak basladigini unutmayin.

Local Run Manager icin, kullanici yonetimi etkinse Local Run Manager kullanici adinizi ve parolanizi
kullanarak oturum agin ve Next (Sonraki) segenegini belirleyin.

Calistirma Sonrasi Yikama Seg¢enegini Ayarlama

Her bir galistirmadan sonra bir cihaz yikamasinin yapilmasi gerekir. Yazilim bir sonraki ¢alistirmanin

kurulumu yapilmadan énce bir yikama yapilmasini gerektirir. Post-Run Wash Option (Calistirma Sonrasi

Yikama Secgenedi) varsayilan olarak hangi tlir yikamanin yapildigini belirtir. Calistirma sonrasi yikama
yaklasik 30 dakika slirer. Bir bakim ylkamasi yaklasik 90 dakika sirer.

1.

Main Menu (Ana MenU) bélimunden, System Settings (Sistem Ayarlari) segenedini belirleyin.
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2. Run Settings (Calistirma Ayarlari) sekmesini segin.

3. Post Run Wash (Calistirma Sonrasi Yikama) veya Maintenance Wash (Bakim Yikamasi) segenedini
belirleyin.

Calistirmayi Otomatik Baslatma Segenegini Belirleme

MiSeqDx cihazi, basarili bir otomatik denetimden sonra sekanslama galistirmasini otomatik olarak
baslatmak lzere yapilandirilabilir. Bu 6zelligin yapilandirilabilmesiigin Local Run Manager Yonetici
duzeyinde erigim gereklidir.

1. Main Menu (Ana Men) béliminden, System Settings (Sistem Ayarlari) segenegini belirleyin.
2. Run Settings (Galistirma Ayarlari) sekmesini segin.

3. Start run after pre-run check. Do not prompt for confirmation. (Calistirma éncesi denetimden
sonra galistirmayi baslat. Onay istemi gosterme.) onay kutusunu isaretleyin.
Bu ayar devre disiysa galistirmayi, galistirma dncesi denetimden sonra manuel olarak baslatin.

Illumina Proactive Destegini Etkinlestirme

1. Main Menu (Ana Meni) bolimiinden, System Settings (Sistem Ayarlari) segenegini belirleyin.
2. Proactive sekmesini segin.

3. lllumina Proactive izleme hizmetini etkinlestirmek i¢in Turn on lllumina Proactive Support (lllumina
Proactive Destegini Etkinlestir) segenegini belirleyin.
Bu ayar agik oldugunda, cihaz performans verileri [llumina'ya génderilir. Bu veriler lllumina'nin sorun
giderme islemlerini kolaylastirip potansiyel arizalari tespit ederek proaktif bakim yapmasini saglar ve
cihazin calisma sliresini en yuksek dlizeye ¢ikarir. Bu hizmetin faydalari hakkinda daha fazla bilgi icin
bkz. lllumina Proaktif Teknik Notu (belge no 1000000052503).
Bu hizmet:

* Sekanslama verilerinigdndermez.
* Cihazn, internet erigsimi olan bir aga baglanmasini gerektirir.

* Varsayllan olarak kapalidir. Bu hizmete dahil olmak igin Turn on lllumina Proactive Support
(lllumina Proactive Destedini Etkinlestir) segenedini etkinlestirin.

4. Asadiacllr listeden cihazin baglanmasi gereken ana bilgisayar bdlgesini segin.

E-Posta Tercihlerini Ayarlama

MiSeqgDx cihazi RTA analizitamamlandidinda, cihaz tGzerinde ikincil analiz tamamlandiginda veya kritik
bir MiSeqDx yazilim hatasi meydana geldiginde e-posta bildirimi géndermek tizere yapilandirlabilir.
Tipik olarak bu yapilandirma MiSeqDx kurulumu sirasinda yapilr. Bu 6zelligin kullanilabilmesiigin Local
Run Manager Yonetici erisim dizeyi gereklidir.

1. Main Menu (Ana Men) bolimiinden, System Settings (Sistem Ayarlar) segenedini belirleyin.
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2. Email Notifications (E-Posta Bildirimleri) sekmesini secin.
3. Asadidaki bilgileri girin:
* Local SMTP email server address (Yerel SMTP e-posta sunucusu adresi)—Ekran klavyesini

kullanarak yerel SMTP e-posta sunucusu adresini girin. Gerekiyorsa bu bilgiyi edinmek igin tesis
yoneticinizle iletisime gegin.

* Sender address (Gonderici adresi)—Ekran klavyesini kullanarak génderici e-posta adresini
girin. Bu adres, sizin e-posta adresiniz veya e-posta bildirimlerini gdndermek igin belirlenmis
farkl bir adres olabilir. Génderici e-posta adresi, e-posta sunucusu adresiile ayni etki alaninda
olmalidir.

* Recipient addresses (Alici adresleri)—Ekran klavyesini kullanarak bildirimlerin gonderilecegi her
bir alicinin e-posta adreslerini girin. Her bir e-posta adresini aralarina virgll ekleyerek ayirin.
Test segcenegini belirleyerek bildirim alicilarina test e-postasi gonderin.

* Notify via email when (E-posta yoluyla bildirim génder)—Bildirim tetikleyen her bir galigtirma
olayrigin onay kutusunu isaretleyin.

Varsayilan Cikti Klasorlinin Konumunu Belirleme

MiSeqDx Output (Cikt) klasori, analiz gikti dosyalarinin varsayilan konumunu belirler. Klasorler yerel bir
agda ya da cihaz bilgisayarinda olabilir. Paylagsmak veya uzun sureli depolamak igin, varsayilan Output
(Ciktu) klaséruni bir ag konumunda olacak sekilde dedistirin.

Bu 6zelligin yapilandirilabilmesiigin Local Run Manager Yodnetici kullanici erigsim dizeyi gereklidir.
1. Main Menu (Ana Men) boliminden, System Settings (Sistem Ayarlari) segenegini belirleyin.
2. Run Settings (Calistirma Ayarlari) sekmesini segin.

3. Output Folder (Cikti Klasori) alanina, klasér konumunun yolunu girin.
Tam UNC yolunu girdiginizden emin olun. Ornegdin, \\ Sunucunuz\Yol\C1kt1Klasdrii.

A UYARI

Z:\CiktiKlasori gibi eslenen bir stirtict kullaniyorsaniz sekanslama galistirmasinin analizi
tamamlanmaz.

Gerekli Sarf Malzemeleri

Sekanslama Sarf Malzemeleri

MiSeqgDx cihazini galistirmak igin gereken sekanslama sarf malzemeleri bir in vitro tani amagl kitin bir
parcasi olarak ayrica tedarik edilir.
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Kullanici Tarafindan Tedarik Edilen Sarf Malzemeleri

Bir calistirmayi baslatmadan 6nce asagida belirtilen kullanici tarafindan tedarik edilen sarf
malzemelerinin hazir bulundudundan emin olun.

Sarf Malzemesi Amag
Alkollii mendiller, %70 izopropil Akis hlicresi camini ve asamasini temizleme
veya

Etanol, %70

Laboratuvar mendili, ok hav birakmayan Akis hlicresi asamasini temizleme

Lens temizleme kagidi, 4 x 6ing Akis hiicresini temizleme

MiSeq tupleri Sablon hattini yikama (istege bagl)
NaOCl, %5 Sablon hattini yikama (istege bagl)
Tween 20 Cihaziylkama

Numune penseleri, kare uglu plastik (istege Akis hiicresini akis hlicresi sevkiyat kabindan
bagl) glkarma

Su, laboratuvar sinifi Cihaziylkama

Laboratuvar Sinifi Su Yonergeleri

Cihaz prosediirlerini gergeklestirmek igin her zaman laboratuvar sinifi su veya deiyonize su kullanin.
Hicbir durumda musluk suyu kullanmayin.

Yalnizca asagidaki su siniflarini veya esdegerlerini kullanin:
* Deiyonize su

* lllumina PW1

* 18 Megaohm (MQ) su

* Mili-Qsu

* Super-Qsu

* Molekiiler biyoloji sinifi su

Depolama ve Tagsima

Oge Spesifikasyon

Sicaklik Tasima ve Depolama: -10 °C ila 40 °C (14 °F ila 104 °F).
Galistirma Kosullari: 19 °Ciila 25 °C (66 °F ila 77 °F)

Nem Nakliye ve Depolama: Yogunlagmayan nem
Calistirma Kosullari: %30-%75 bagil nem (yogunlagsmayan)
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Sekanslama

Giris
MiSeqgDx cihazinda bir ¢alistirma gergeklestirmek igin bu bélimde agiklanan kurulum adimlarini

uygulayin. Calistirma basladiktan sonra baska bir kullanici miidahalesi gerekmez.

Sekanslama cgalistirmasi tamamlandiktan sonra bir cihaz yikamasi yapin.

Calistirma Suiresi

Calistirma suresi, gergeklestirilen déngi sayisina baglidir. MiSegDx reaktiflerinin versiyonuna bagl
olarak MiSeqgDx cihazi, 2 x 301 sekanslama ddngusiine kadar gift sonlu sekanslama galistirmasi
gergeklestirebilir.

Okumadaki Déngu Sayisi

Bir okumada gergeklestirilen déngu sayisi analiz edilen déngu sayisindan bir adet daha fazladir. Ekstra
bir dong, fazlama ve prefaz hesaplamalariigin gereklidir.

Ornegin, ift sonlu bir 150 déngiiliik calistirmada toplam 302 déngdi icin iki adet 151 déngii (2 x 151)
okumasi ve Dizin Okumalari dénguleri gergeklestirilir. Caligstirmanin sonunda 2 x 150 déngl analiz
edilmis olur.

Kiime Olusturma

Kime olusturma sirasinda tekli DNA molekilleri akis hiicresinin ylizeyine baglanir ve kiime olusturmak
Uzere koprl amplifikasyonuna ugrar.

Sekanslama

Kidme olusturma isleminin ardindan kiimeler, dort floresan etiketli dideoksintkleotidin her birine 6zgu
LED ve filtre kombinasyonlari kullanilarak gorintilenir. Akis hiicresinin bir kutucugunun gorintilenmesi
tamamlandiktan sonra akis hicresi sonraki kutucugun agida ¢ikmasi igin yerine tasinir. Tum kutucuklar
gorintilenene dek bu islem tekrarlanir. Gériintl analizinin ardindan yazilim baz arama, filtreleme ve
kalite skorlama islemleriniiceren birincil analizi gergeklestirir.

Analiz

Galistirma tamamlandidinda Local Run Manager analiz yazilimi ikincil analizi gergeklestirmek igin
otomatik olarak baslatilr.
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Bilgisayarin MiSeqDx ile ayni ag baglantisinda bulunmasi kosuluyla baska bir bilgisayardan internet
baglantisiile ikincil analizi izlemek mimkindir. Bkz. MiSeqDx igin Local Run Manager v3 Yazilim
Referans Kilavuzu (belge no 200003931_tur).

Reaktif Kartusunu Hazirlama

Asadidaki talimatlarda, oda sicakhiginda su banyosu ile reaktif kartusunun buzunun ¢ézdurtlmesi
aciklanmaktadir.

1.

Reaktif kartusunun tabanini reaktif kartusunun tizerinde basili olan su gizgisine dek batirmak igin
yeterli miktarda oda sicakliinda deiyonize su i¢geren bir su banyosunda reaktif kartusunun buzunu
¢Ozdlrln. Suyun maksimum su ¢izgisini agmasina izin vermeyin.

Reaktif kartusunu -25 °C ila -15 °C depolamadan ¢ikarin.

Reaktif kartusunu, reaktif kartusunun tabanini batirmak igin yeterli miktarda oda sicakliginda
deiyonize su igeren bir su banyosuna yerlestirin. Suyun, reaktif kartusunun Utzerinde basili olan
maksimum su gizgisini agmasina izin vermeyin.

Sekil 3 Maksimum Su Cizgisi

Reaktif kartusunun buzu tamamen ¢ozilene dek kartusu oda sicakliginda su banyosunda
¢ozlinmeye birakin.

Cozdurme siireleri, reaktif kartusunun tiirline bagl olarak yaklasik 60 ile 90 dakika arasinda dedgisir.
Daha fazla bilgiicin testin kullanim talimatina bakin.

Kartusu su banyosundan ¢ikarin ve kartusun tabanindaki suyun giderilmesiigin kartusu nazikge
tezgaha vurun. Kartusun tabanini kurulayin. Reaktif kartusunun st kismina su sigramadigindan
emin olun.

Reaktif Kartusunu inceleme

1.

Buzu ¢ozdurllen reaktifleri karistirmak icin reaktif kartusunu on kez ters gevirin ve ardindan tim
konumlarin buzunun ¢dzullp ¢ozllmedidini inceleyin.

2. Tamamen karistiklarindan ve ¢okeltiicermediklerinden emin olmak igin konum 1, 2 ve 4'teki
reaktifleri inceleyin.
NOT Duizgun bir sekilde sekanslama yapilabilmesiigin kartustaki reaktiflerin iyice buzlarinin
¢6zllmus ve karismis olmalari kritiktir.
3. Reaktiflerdeki hava kabarciklarini azaltmak igin kartusu nazikge tezgaha vurun.
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NOT MiSeqDx kamis tupleri, reaktiflerin aspire edilmesiigin her bir haznenin alt kismina uzanir.
Dolayisiyla haznelerde hava kabarciklarinin olmamasi 6nemlidir.

4. Calistirma kurulumuna hazir olana dek reaktif kartusunu buza yerlestirin veya 2 °C ila 8 °C'de (en
fazla alti saat) kenara koyun. En iyi sonuglar igin, dogrudan numuneyi yliklemeye ve galistirmayi
ayarlamaya gegin.

Numune Kitapliklarini Kartusa Yikleme

Reaktif kartusu buzu tamamen ¢6zilmis ve kullanima hazir durumda oldugunda numuneleri kartusa

yuklemeye hazir olursunuz.

1. Ayr, temiz ve bos bir 1 ml'lik pipet ucunu kullanarak Load Samples (Numuneleri Yikle) etiketli reaktif
kartusundaki haznenin tzerinde yer alan folyo kapagi delin.

NOT Diger reaktif konumlarini delmeyin. Diger reaktif konumlari galistirma sirasinda otomatik
olarak delinir.

2. Load Samples (Numuneleri YUkle) haznesinin igine hazirlanmis 600 ul seyreltiimis amplikon kitaphdi
(DAL) numune kitapliklarini pipetleyin. Folyo kapada dokunmayin.

3. Numuneyi yukledikten sonra haznede hava kabarcigi olup olmadigini kontrol edin. Hava kabarciklari
varsa kabarciklari gidermek igin kartusu nazikge tezgaha vurun.

Sekil4 Kitaplklan Yikleme

4. MiSeq Operating Software (MOS) araylzini kullanarak dogrudan galistirma kurulumu adimlarina
ilerleyin.
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Oturum A¢ma ve Sekanslama istemlerini Uygulama

Home (Ana) ekranindan Sequence (Sekansla) segenegini belirleyin.

Oturum agma ekrani agilirsa ilgili kullanici kimlik bilgilerini girin ve Next (Sonraki) segenegini
belirleyin. Oturum agtiktan sonra yeniden Sequence (Sekansla) segenedgini belirleyin.

Listeden bir galistirma segin.

[Istege Bagl] Calistirmadaki numunelerin bir listesini gériintiilemek igin Preview Samples
(Numuneleri Onizle) secenegini belirleyin.

Next (Sonraki) segenedini belirleyin.

Goriuntilenen istemleri uygulayarak akis hiicresini ve reaktifleri ylkleyin ve galistirma kurulumunu
yapin (sonraki boliimlerde agiklanmaktadir).

Akis Hlicresini Temizleme

Akis hicresi, bir akis hiicresi kabinda depolama tamponuna batiriimistir.

1.
2.

Yeni bir gift pudra igermeyen eldiven takin.

Plastik forseps kullanarak plastik kartusun tabanindan akis hiicresini kavrayin ve akis hiicresi
kabindan ¢ikarin.

Sekil 5 Akis Hicresini Cikarma

Hem cam hem plastik kartusun fazla tuzlarinin iyice durulandigindan emin olarak akis hiicresini
nazikce laboratuvar sinifi su ile durulayin.

Fazla tuzlar akis hiicresinin cihaza oturmasini etkileyebilir. Tuzlar gorinttleme alaninda kurursa
goruntileme de etkilenebilir.
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Sekil 6 Akis Hucresini Durulama

4. Siyah akis hlicresi port contasinin gevresine dikkat ederek (asagidaki resimde belirtilmistir) akis
hlcresini ve kartusu hav birakmayan bir lens temizleme mendiliile iyice kurulayin. Conta alanini ve
bitisigindeki cami nazik dokunuslarla kurulayin.

Sekil 7 Akis Hiicresi Portlari ve Contasi

e

illumina®

5. Akis hicresi camini alkolll bezle temizleyin. Camda higbir ¢izgi, parmak izi ve hav ya da mendil lifi
kalmadigindan emin olun.

NOT Akis hiicresi port contasinda alkolll bez kullanmayin.

Sekil 8 Akis Hicresini Kurulama

6. Hav birakmayan bir lens temizleme mendiliile fazla alkoll kurulayin.
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Akis hicresi portlarinda tikaniklik olmadigindan ve contanin akis hiicresi portlarinin gevresine iyi
oturdugundan emin olun.

Conta yerinden ¢ikmis gibi gorlinlirse akis hiicresi portlarinin gevresine saglam bir sekilde oturana
dek nazikge contayi yerine bastirin.

Akis Huicresini Ylikleme

1.

Akis hiicresi bolmesinin kapagini yukari kaldirin ve ardindan akis hiicresi mandalinin sagd kismindaki
serbest birakma digmesine basin. Akis hiicresi mandali agilir.

Sekil 9 Akis Hiicresi Mandalini Agma

Akis hiicresi asamasinda hav olmadigindan emin olun. Hav ya da baska bir kir varsa alkolli mendil ya
da etanol veya izopropanol ile nemlendirilmis hav birakmayan bir mendil kullanarak akis hlicresi
asamasini temizleyin. Temiz ve kuru hale gelene dek akis hlicresi agamasinin ylizeyini dikkatlice
silin.

Akis hlicresini akis hiicresi kartusunun kenarlarindan tutarak akis hiicresi agsamasina yerlestirin.

Sekil 10 Akis Hicresini Asamaya Yerlestirme

4. Akis hicresinin Gzerine kapatmakicin akis hiicresi mandalini nazikge asagi dogru bastirin.

Akis hiicresi mandali kapandidinda hizalama pimleri akis hiicresini konumlandirir. Bir tik sesi ile akis
hlcresi mandalinin sabitlendigi belirtilir.
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Sekil 11 Akis Hiicresi Mandalini Kapatma

5. Yazihim, akis hiicresinin RFID'sini tanimlamiyorsa bkz. RFID Okuma Hatasini C6zme, sayfa 39.

NOT RFID okunamiyorsa tanimlayici bilgiler manuel olarak girilebilir. Ancak yazilim bir in vitro
tani galistirmasinda Ug RFID etiketli bilesenden (akis hiicresi, reaktif kartusu, MiSeqDx

SBS Solution (PR2)) yalnizca birinin basarisiz olmasina izin verir. Daha fazla bilgi igin, bkz.

RFID Okuma Hatasini C6zme, sayfa 39.

6. Akis hucresi bdlmesikapagini kapatin.

Next (Sonraki) secenedini belirleyin.
Reaktifleri Yukleme

MiSeqDx SBS Solution (PR2) Yukleme ve Atik Sisesini Denetleme

1. MiSeqgDx SBS Solution (PR2) sisesini 2 °C ila 8 °C depolamadan gikarin. Ters gevirerek karistirin ve
ardindan kapagini ¢gikarin.

Reaktif bolmesi kapagini agin.
Yerine oturana dek kamis tutamagini yukari kaldirin.

Yikama sisesini gikarin ve MiSegDx SBS Solution (PR2) sisesini yukleyin.
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Sekil 12 MiSeqDx SBS Solution (PR2) Sisesini ylkleyin.

Atik sisesinin igindekileri ilgili kaba bosaltin.

Kamis tutamagini yavasca asagdi indirin. Kamislarin MiSeqDx SBS Solution (PR2) ve atik siselerine
dogdru indiginden emin olun.

Sekil 13 Kamis Tutamagini Asagi indirme

7. Yaziim, MiSegDx SBS Solution (PR2) sisesinin RFID'sini tanimlamiyorsa bkz. RFID Okuma Hatasini
Coézme, sayfa 39.

NOT RFID okunamiyorsa tanimlayici bilgiler manuel olarak girilebilir. Ancak yazilim bir in vitro
tani galistirmasinda lig¢ RFID etiketli bilesenden (akis hiicresi, reaktif kartusu, MiSeqDx

SBS Solution (PR2)) yalnizca birinin basarisiz olmasina izin verir. Daha fazla bilgi igin, bkz.

RFID Okuma Hatasini Cézme, sayfa 39.

8. Next (Sonraki) segenedini belirleyin.
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Reaktif Kartusunu Yukleme

1. Reaktif sogutucunun kapadiniacgin.

NOT Reaktif sogutucu kapadini uzun siireyle agik birakmayin.

2. Reaktif kartusunu lllumina etiketinin bulundugu ugtan tutun ve reaktif kartusunu, kartus durana dek

reaktif sogutucunun igine kaydirin.

Sekil 14 Reaktif Kartusu Yikleme

Reaktif sogutucunun kapagini kapatin.
Yazilim, reaktif kartusunun RFID'sini tanimlamiyorsa bkz. RFID Okuma Hatasini C6zme, sayfa 39.

NOT RFID okunamiyorsa tanimlayici bilgiler manuel olarak girilebilir. Ancak yazilim bir in vitro
tani galistirmasinda U¢ RFID etiketli bilesenden (akis hiicresi, reaktif kartusu, MiSeqDx

SBS Solution (PR2)) yalnizca birinin basarisiz olmasina izin verir. Daha fazla bilgi igin, bkz.

RFID Okuma Hatasini C6zme, sayfa 39.

5. Galistirmayi baslatmak igin asagdidakiler arasindan segim yapin.
* Sistem basarili bir denetimin ardindan otomatik olarak baglamak tzere yapilandirimamissa
Start Run (Calistirmayi Baslat) segenedini belirleyin.

* Sistem basaril bir denetimin ardindan otomatik olarak baslamak tizere yapilandiriimissa
sekanslama galistirmasi otomatik olarak baslar. Yaninda durmaniz gerekmez. Ancak denetim
sirasinda herhangi bir hata olusursa galistirma otomatik olarak baslamaz.

NOT Reaktif sogutucunun sicakhgi aralik disindaysa bu durum sekanslama galistirmasinin
baslatiimasina engel olabilir. Bkz. Reaktif Sogutucu Sicaklik Hatalarini Cé6zme, sayfa 43.
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Calistirmayi Baslatmadan Once Dikkate Alinacak Onemli Not

Zﬁx UYARI

MiSeqDx titresimlere duyarlidir. Calistirma baslatildiktan sonra cihaza dokunulmasi,
sekanslama sonuglarini olumsuz etkileyebilir.

Reaktif kartusunu yikleyip reaktif bdlmesi kapagini kapattiktan sonra akis hlicresi bdlmesinin
ya da reaktif bélmesinin kapaklariniagmayin. Calistirmayi duraklatma amaci disinda cihaz
monitériine dokunmayin. Daha fazla bilgiigin bkz. Calistirmayi Duraklatma, sayfa 36.

Zﬁ& UYARI

Bir galistirmayi baslatmadan énce MiSegDx cihazindaki tim dosyalarin kapatildigindan emin
olun ve galistirma sirasinda dosyalariragmayin.

Calistirmayi izleme

Bir galistirma sirasinda cihazdaki Sequencing (Sekanslama) ekranini kullanarak galistirma ayrintilarini
izleyin. Sequencing (Sekanslama) ekrani salt gériintilenebilir bir ekrandir.

Ayrica cihaz ayni aga bagliysa Local Run Manager'i kullanarak da bir calistirmayi uzaktan izleyebilirsiniz.

Local Run Manager galistirmanin ilerleme durumunu ve sekanslama bilgilerini gosterir (Toplam Kiime,
%Kime PF, Okuma 1ve Okuma 2 %>= Q30 ve Son Skorlu Déngu). Daha fazla bilgii¢in bkz. Local Run
Manager Yazilimi, sayfa 5.

1. Cihazdaki Sequencing (Sekanslama) ekraninda goruntilenen galistirma ilerleme durumu,
yogunluklar ve kalite skorlariniizleyin.

* Run Progress(Calistirma ilerleme Durumu)—Durum ¢ubugunda calistirma ilerleme durumunu
gOsterir ve tamamlanan déngu sayisini listeler.

¢ Intensity (Yogunluk)—Her bir kutucugun ytizde 90’lik kime yogunluklarini gdsterir.
Intensity (Yogdunluk) alanindaki grafik, gortintilenmekte olan kutucuk sayisini temsil eder.

¢ Akis hicresi yalnizca Ust ylizeyde goriintlleniyorsa tek sltunluk bir grafik gériintdlenir.

* Akis hiicresihem lst hem alt ylizeyde gorintilleniyorsa iki stitunluk bir grafik gérlintulenir.

A B

A. ki kutucuk, yalnizca Ust yiizey belirtilir
B. Dort kutucuk, Ust ve alt yluzey belirtilir
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* Q-Score AllCycles (Tim Dongller Q Skoru)—Bir kalite skoru (Q skoru) 6lglimi olan Q30'dan
blylk bazlarin ortalama yuzdesini gdsterir. Q skoru, yanlis bir baz arama olasiligina iliskin
tahmindir. Q skorlari 25. dénglden sonra hesaplanir.

Q Skoru Yanlis Baz Arama Olasiligi
Q40 1/10.000

Q30 1/1.000

Q20 1/100

Q10 1/10

* Cluster Density (K/mm?2) (Kiime Yogunlugu (K/mm?2))—Calistirma igin kiime bdli milimetrekare
sayisini gdsterir. ideal olarak 800 K/mm? kiime yogunlugu beklenmelidir.

NOT Baz arama safligi, en blyuk sinyalin yogunlugunun, en buyuk iki sinyalin toplamina
béliimiinden elde edilen orandir. ilk 25 déngiide birden fazla baz aramanin saflik degeri
0,6'dan dusuikse okumalar kalite filtresinden gegemez.

* Estimated Yield (Mb) (Tahmini Verim (Mb))— Calistirma igin tahmini aranan baz sayisini
megabaz cinsinden gdsterir. Bu veriler yalnizca 25. déngliden sonra gorintulenir.

2. Galistirma tamamlandiginda, Next (Sonraki) digmesi goriintilenir. Devam etmeden dnce
Sequencing (Sekanslama) ekraninda sonuglariinceleyin.

NOT Next (Sonraki) 6gesi secilene dek Sequencing (Sekanslama) ekrani goérintilenmeye
devam eder. Next (Sonraki) 6gesini segtikten sonra Sequencing (Sekanslama) ekranina
geri dénemezsiniz.

3. Sequencing (Sekanslama) ekranindan ¢ikip galistirma sonrasi yikamaya gegmek icin Next (Sonraki)
ogesini segin.

Sablon Olusturma

Real-Time Analysis (RTA), sablon olusturma igin sekanslama galistirmasinin ilk dért déngusund kullanir.
Sablon olusturma, tiim akis hiicresi ylizeyindeki kiime konumlarinin X ve Y koordinati konumuna goére
tanimlandidi bir igslemdir.

Kidme konumlarinin sablonu olusturulduktan sonra, sonraki her gértintiileme déngustinde olusturulan
goruntiler sablona karsi hizalanir. Dort nikleotid renk kanalinin timande yer alan bagimsiz kime
yogunluklari ekstrakte edilir ve normallestiriimis kiime yogunluklarindan baz aramalar uretilir.
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Calistirma Metrikleri

CGalistirma metrikleri, galistirmanin gesitli noktalarinda Sequencing (Sekanslama) ekraninda
goruntilenir. Kime olusturma adimlari sirasinda higbir metrik gérintilenmez.

Sekanslama basladiktan sonra belirtilen dongilerde su metrikler gérintulenir:

Dongl Metrik

Dongu 1-4 Yogunluk

Dongu 4-25 Yogunluk ve Kiime Yogunlugu

Dongu 25 - galistirmanin Yogunluk, Kiime Yogunlugu, % PF, Verim ve Q skorlar

tamamlanmasi

Calistirma Sonrasi Yikama Yapma

Calistirma sonrasi ylkama, sekanslama ¢alistirmalari arasinda gergeklestirilen standart cihaz
ylkamasidir. Her sekanslama galistirmasi tamamlandiktan sonra bir cihaz yilkamasi yapin. Yazilim
istemlerini uygulayarak yilkama bilesenlerini ylkleyin ve yikamayi yapin. Calistirma sonrasi yilkama
yaklasik 20 dakika strer.

Calistirmadan hemen sonra yikamayi baslatin. Sonraki ¢alistirma kurulumunu yapabilmeniz i¢in cihaz
ylkamasi yapmaniz gerekir. Calistirma sonrasi yilkamayi bir galistirmadan hemen sonra degil de baska
bir zamanda yapmak igin, Perform Wash (Yikama Yap) ekraninda ylkkamayi baslatma komutunu kullanin.

Dlzenliyapilan cihaz yikamalari, su sekilde strekli performans elde edilmesini saglar:
* Fllidik hatlarinda ve kamislarda kalan tum reaktifleri yikar

* Fluidik hatlarinda ve kamislarda tuz birikmesini ve kristallesmeyi onler

*  Onceki calistrmadan gapraz kontaminasyonu énler

Dilerseniz sodyum hipoklorit (NaOCI) soliisyonu ile sablon hatti yikamasiniigeren bir galistirma sonrasi
ylkama yapabilirsiniz. Yikama yaklasik 30 dakika surer. Bkz. Sablon Hatti Yikamasi ile Prosedlir, sayfa
25.

NOT Kullanilmis akis hicresini cihazda birakin. Cihaz yikamasi yapmak igin cihazda bir akis hiicresi
yukli olmahdir.

Kullanici Tarafindan Tedarik Edilen Sarf Malzemeleri

* Tween 20 (Sigma-Aldrich, katalog no P7949)

* Laboratuvar sinifisu

* NaOCI (sablon hatti yikamasiigeren bir galistirma sonrasi yikama ile kullanim igindir)

* MiSeqtube (parga no MS-102-9999) (sablon hatti yikamasi igeren galistirma sonrasi yikamalar
igindir)
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Prosedir

1.

Belge No 200010452 vOO TUR

Tween 20 ve laboratuvar sinifi su ile asagidaki sekilde taze ylkama sollisyonu hazirlayin:

a. 45 mllaboratuvar sinifisuya 5 ml %100 Tween 20 ekleyin. Bu hacimlerle %10'luk Tween 20 elde
edersiniz.

b. 475 mllaboratuvar sinifisuya 25 ml %10 Tween 20 ekleyin. Bu hacimlerle %0,5'lik Tween 20
ylkama sollisyonu elde edersiniz.

c. Karistirmak igin birkag kez ters gevirin.

Taze %0,5'lik Tween 20 ylkama sollsyonu ile asagidaki sekilde yikama bilesenlerini hazirlayin:
a. Yikama tavasinin her bir haznesine 6 ml ylkama sollisyonu ekleyin.

b. 500 mlykama sisesine 350 ml yilkama soliisyonu ekleyin.

Calistirma sonrasi yikama ekranindan Start Wash (Yikamayi Baslat) segenegini belirleyin.
Yazilm otomatik olarak reaktif sogutucudaki kamislari yukari kaldirir. Devam etmeden 6nce
kamislarin tamamen yukari kaldiriidigindan emin olmak igin birkag saniye bekleyin. Calistirma
sonrasl ylkama ekraninda Perform optional template line wash (istege bagli sablon hatti ylkamasi
yap) secenedini beliremeyin. Sablon hatti yikamasiicin farkl bir prosedir gereklidir. Bkz. Sablon
Hatti Yikamasi ile Prosedlir, sayfa 25.

Reaktif bolmesi kapagini ve reaktif sogutucu kapagini agin ve sogutucudan kullaniimis reaktif
kartusunu kaydirin.

Yikama tavasini durana dek reaktif sogutucunun igine kaydirin ve ardindan reaktif sogutucu
kapagini kapatin.

Yerine oturana dek atik sisesinin ve MiSeqDx SBS Solution (PR2) sisesinin 6n kismindaki kamis
tutamadini yukari kaldirin.

MiSeqDx SBS Solution (PR2) sisesini ¢ikarin ve yerine yikama sisesini yerlestirin.

NOT Her galistirmadan sonra MiSeqDx SBS Solution (PR2) sisesini atin. Kalan MiSegDx SBS
Solution (PR2) sollisyonunu kullanmayin.

Atik sisesini ¢ikarin ve igindekileri uygun sekilde atin. Atik sisesini reaktif bdlmesine geri donddrin.

A UYARI

Bu reaktif seti potansiyel olarak tehlikeli kimyasallar icerir. Solunmasi, yutulmasi,

ciltle ve gozle temasi halinde kisisel yaralanmaya neden olabilir. Maruziyet riskine karsi
g6z korumasi, eldivenler ve laboratuvar onliigu dahil olmak tizere koruyucu ekipman
giyin. Kullanilan reaktifleri kimyasal atik olarak ele alin ve gecerli bolgesel, ulusal ve yerel
kanun ve diizenlemeler uyarinca atin. Ek ¢evre, saglik ve glivenlik bilgileriigin,
support.illumina.com/sds.html adresindeki givenlik veri sayfasina (SDS) bakin.

Kamislarin yikama sisesine ve atik sisesine dogru indiginden emin olarak kamis tutamagini yavascga
asagiindirin.
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10. Reaktif bolmesi kapagini kapatin.
11. Next (Sonraki) segenegini belirleyin. Calistirma sonrasi yikama baslar.

Yikama tamamlandidinda, kullaniimis akis hiicresini, ylkama tavasini ve kalan ylkama sollisyonunun
bulundugu yikama sisesini cihazda birakin.

NOT Kamiglar asadi pozisyonda kalir, bu normaldir. Kamiglarin kurumasini ve sisteme hava
girmesini dnlemek igin, kullanilmamis yikama sollisyonunu yikama tavasinda ve ylkama
sisesinde birakin.

Sablon Hatti Yikamasi ile Prosedur

1. Tween 20 ve laboratuvar sinifi su ile asagidaki sekilde taze yikama sollisyonu hazirlayin.

a. 45 mllaboratuvar sinifisuya 5 ml %100 Tween 20 ekleyin. Bu hacimlerle %10'luk Tween 20 elde
edersiniz.

b. 475 mllaboratuvar sinifisuya 25 ml %10 Tween 20 ekleyin. Bu hacimlerle %0,5'lik Tween 20
ylkama solusyonu elde edersiniz.

c. Karnistirmak igin bes kez ters gevirin.
2. Laboratuvar sinifi su ile asagidaki sekilde taze NaOCI ylkama sollisyonu hazirlayin.

a. 864 pllaboratuvar sinifi suya 36 pl %5 NaOCI ekleyin. Bu hacimlerle 1:25 NaOCI seyreltmesi
elde edersiniz.

b. MiSeqtube (parca no MS-102-9999) icinde 950 pl laboratuvar sinifi suya 50 pl 1:25 NaOCI
seyreltmesi ekleyin.

NOT Dogru NaOCl konsantrasyonunun kullaniimasi dnemlidir. Uriin etiketindeki NaOCI
ylzdesini mutlaka kontrol edin. Konsantrasyon ¢ok yliksekse sonraki ¢alistirmalarda
kiime olusturmanin basarisiz olmasina yol agabilir. %5 NaOCI yoksa laboratuvar sinifi suda
1ml %0,01 NaOCI sollisyonu hazirlayin. Bakim yikamasi veya bekleme modu yikamasi igin
NaOCI kullanmayin.

3. Taze yikama sollisyonu ile asagidaki sekilde yikama bilesenlerini hazirlayin.
a. Yikama tavasinin her bir haznesine 6 ml yikama sollisyonu ekleyin.

b. 500 mlyikama sisesine 350 ml ylkama solliisyonu ekleyin.
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4.

10.
1.

%0,01 NaOCl yikama sollisyonu iceren MiSeq tube Urlnund, tipln boyun bolimu tava ile birebir
hizalanana dek ylkama tavasinin 17 numaral konumuna sokun. Tup, konum 17'deki Tween 20 ve
laboratuvar sinifi su yilkama solisyonunun yerinden gikmasini saglar.

Sekil 15 Yikama Tavasi Konum 17'deki MiSeq Tube

NOT NaOCl iceren MiSeq tube Urinind yalnizca 17 numarali tava konumuna yerlestirdiginizden
emin olun. TUpun baska bir konuma yerlestiriimesi, sonraki ¢alistirmalarda kiime
olusturmanin basarisiz olmasina yol agabilir ve MiSegDx cihazinin fllidik sistemine hasar
verebilir.

CGalistirma tamamlandiginda Start Wash (Yikamayi Baslat) 6gesini segin. Yazilim otomatik olarak
reaktif sogutucudaki kamisglari yukari kaldirir.

Post-Run Wash (Calistirma Sonrasi Yikama) ekraninda Perform optional template line wash (istege
bagli sablon hatti yikamasi yap) segenegini belirleyin.

Reaktif bdlmesi kapadini ve reaktif sogutucu kapagini agin ve sogutucudan kullaniimis reaktif
kartusunu kaydirin.

Yikama tavasini durana dek reaktif sogutucunun igine kaydirin ve ardindan reaktif sogutucu
kapadgini kapatin.

Yerine oturana dek atik sisesinin ve PR2 sisesinin 6n kismindaki kamis tutamadini yukari kaldirin.
PR2 sisesini ¢ikarin ve yerine ylkama sisesini yerlestirin.
Atik sisesini ¢ikarin ve igindekileri uygun sekilde atin. Atik sisesini reaktif bélmesine geri dondurin.

A UYARI

Bu reaktif seti potansiyel olarak tehlikeli kimyasallar icerir. Solunmasi, yutulmasi,

ciltle ve gozle temasi halinde kisisel yaralanmaya neden olabilir. Maruziyet riskine karsi
g6z korumasi, eldivenler ve laboratuvar onliigu dahil olmak lizere koruyucu ekipman
giyin. Kullanilan reaktifleri kimyasal atik olarak ele alin ve gecerli bolgesel, ulusal ve yerel
kanun ve diizenlemeler uyarinca atin. Ek gevre, saglik ve glivenlik bilgileriigin,
support.illumina.com/sds.html adresindeki giivenlik veri sayfasina (SDS) bakin.
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12. Kamiglarin yikama sisesine ve atik sisesine dogru indiginden emin olarak kamis tutamagini yavasca
asadiindirin.

13. Reaktif bdlmesi kapagini kapatin.

14. Next (Sonraki) segenedini belirleyin. Calistirma sonrasi yikama baslar.

Yikama tamamlandidinda, kullaniimis akis hicresini, yikama tavasini ve kalan yilkama solisyonunun
bulundugu yikama sisesini cihazda birakin.

NOT Kamislar asadi pozisyonda kalir, bu normaldir. Kamislarin kurumasini ve sisteme hava
girmesini dnlemek igin, kullanilmamis yikama solisyonunu yikama tavasinda ve ylkama
sisesinde birakin.
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Bakim

Bakim Sikhgi

Asagidaki tablolarda gdsterilen araliklarla bu bélimde agiklanan bakim faaliyetlerini gergeklestirin.

Tablo1 Normal Calisma Sirasinda Bakim

Faaliyet Aylik Gerektiginde
Bakim Yikamasi X
Bekleme Modu Yikamasi Bosta durma i¢in hazirlama

(= 7 guin kullaniimama)

Cihazin Kapatiimasi X

Tablo 2 Bosta Durma Sirasinda Bakim (= 7 gun kullaniimama)

Faaliyet Aylik Gerektiginde
Bekleme Modu Yikamasi X
Cihazin Kapatilmasi X

Onleyici Bakim

[llumina her takvim yilinda bir 6nleyici bakim yapilmasini dnerir. Servis sdzlesmeniz yoksa Bolge Musteri
Yoneticinizle veya lllumina Teknik Destek birimiyle iletisime gecgerek Ucretli dnleyici bakim hizmetiigin
gerekli dizenlemeleri yapabilirsiniz.

Bakim Yikamasi Yapma

Optimum performans igin her 30 glinde bir bakim yikamasi yapin. Bakim ylkamasinin tamamlanmasi
yaklasik 90 dakika surer. Yikama, Tween 20 ile karistiriimig laboratuvar sinifi su ile sistemin
derinlemesine yikanmasini saglayan U¢ adet yikama adimindan olusur.

Cihazinizi, galistirmalar arasinda galistirma sonrasi yikama yapmaktansa bakim ylkamasi yapacak
sekilde yapilandirabilirsiniz. Bkz. Calistirma Sonrasi Yikama Secenedini Ayarlama, sayfa 8.

Kullanici Tarafindan Tedarik Edilen Sarf Malzemeleri
* Tween 20 (Sigma-Aldrich, katalog no P7949)

* Laboratuvar sinifisu
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A DIKKAT

Yikama tavasini yikledikten sonra bir yikama baslatmadan 6nce her zaman reaktif sogutucu
kapagini kapatin. Bu adim, kamisglar asagi inerken elleriniz kamiglarin yoluna gelirse meydana
gelebilecek potansiyel yaralanmalarin dnline geger.

Prosedir

1. Cihazda kullaniimis bir akis hiicresinin yuklu oldugundan emin olun.
2. Home (Ana) ekranindan Perform Wash (Yikama Yap) segenegini belirleyin.

3. Perform Wash (Yikama Yap) ekranindan Maintenance Wash (Bakim Yikamasi) segenegini belirleyin.
Yazihm otomatik olarak reaktif sogutucudaki kamislari yukari kaldirir.

NOT Her yikama adimiigin her zaman taze yikama soliisyonlari kullanin. Onceki ylkamaya ait
yikama sollisyonlarinin yeniden kullanilmasi, atigin fliidik hatlarina geri dénmesine yol agabilir.

ilk Yikamayi Yapma

1. Tween 20 ve laboratuvar sinifi su ile asagidaki sekilde taze yikama sollisyonu hazirlayin:

a. 45mllaboratuvar sinifisuya 5 ml %100 Tween 20 ekleyin. Bu hacimlerle %10'luk Tween 20
elde edersiniz.

b. 475 mllaboratuvar sinifisuya 25 ml %10 Tween 20 ekleyin. Bu hacimlerle %0,5'lik Tween 20
ylkama solusyonu elde edersiniz.

c. Karnistirmak igin birkag kez ters gevirin.

2. Taze %0,5'lik Tween 20 ylkama sollsyonu ile asagidaki sekilde yikama bilesenlerini hazirlayin:
a. Yikama tavasinin her bir haznesine 6 ml yikama sollsyonu ekleyin.
b. 500 mlykama sisesine 350 ml yilkama soliisyonu ekleyin.

3. Yikama tavasini ve ylkama sisesini cihaza yukleyin:

a. Reaktif bolmesi kapagini ve reaktif sogutucu kapagini agin ve kullaniimis reaktif kartusunu ya da
ylkama tavasini sogutucudan uzaga kaydirin.

b. Yikama tavasinidurana dek reaktif sogutucunun igine kaydirin. Reaktif sogutucunun kapagini
kapatin.

c. MiSegDx SBS Solution (PR2) sisesinin ve atik sisesinin 6n kismindaki kamis tutamagini yerine
oturana dek yukari kaldirin ve MiSeqDx SBS Solution (PR2) sisesini yikama sisesi ile dedistirin.
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NOT Her galistirmadan sonra MiSeqDx SBS Solution (PR2) sisesini atin. Kalan MiSegDx
SBS Solution (PR2) sollisyonunu kullanmayin.

d. Atk sisesini gikarin ve igindekileri uygun sekilde atin. Atik sisesini reaktif bdlmesine geri
dondardn.

e. Kamiglarin yikama sisesine ve atik sisesine dogru indiginden emin olarak kamis tutamadini
yavasga asagiindirin.
f. Reaktif bdlmesi kapagini kapatin.

4. Next (Sonraki) segenedini belirleyin. Birinci yikama baslar.

ikinci Yikamayi Yapma

1. Tween 20 ve laboratuvar sinifi su ile asagidaki sekilde taze ylkama sollisyonu hazirlayin:

a. 45 mllaboratuvar sinifisuya 5 ml %100 Tween 20 ekleyin. Bu hacimlerle %10'luk Tween 20 elde
edersiniz.

b. 475 mllaboratuvar sinifi suya 25 ml %10 Tween 20 ekleyin. Bu hacimlerle %0,5'lik Tween 20
yikama sollisyonu elde edersiniz.

c. Karistirmak igin birkag kez ters gevirin.

2. Birinci yikama tamamlandidinda, ylkama tavasini ve yilkama sisesini ¢ikarin ve kalan yikama
sollisyonunu atin.

3. Taze %0,5'lik Tween 20 ylkama sollsyonu ile asagdidaki sekilde yikama bilesenlerini yeniden
doldurun:

a. Yikama tavasinin her bir haznesine 6 ml yilkama soltiisyonu ekleyin.
b. 500 mlylkama sisesine 350 ml ylkama sollisyonu ekleyin.
4. Yikama tavasini ve atik sisesini asagidaki sekilde yukleyin:

a. Yikama tavasinidurana dek reaktif sogutucunun igine kaydirin. Reaktif sogutucunun kapagini
kapatin.

b. Yikama sisesini ylikleyin ve kamiglarin yikama sisesine ve atik sisesine dogru indiginden emin
olarak kamis tutamadgini yavascga asagdi indirin.

c. Reaktif bolmesikapagdini kapatin.

5. Next (Sonraki) segenegini belirleyin. ikinci yikama baslar.
Son Yikamayi Yapma

1. Tween 20 ve laboratuvar sinifi su ile asagidaki sekilde taze yilkama solisyonu hazirlayin:

a. 45mllaboratuvar sinifisuya 5 ml %100 Tween 20 ekleyin. Bu hacimlerle %10'luk Tween 20 elde
edersiniz.
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b. 475 mllaboratuvar sinifisuya 25 ml %10 Tween 20 ekleyin. Bu hacimlerle %0,5'lik Tween 20
ylkama solusyonu elde edersiniz.

c. Karistirmak igin birkag kez ters gevirin.

2. ikinci ylkama tamamlandiginda, yikama tavasini ve ylkama sisesini gikarin ve kalan yikama
sollisyonunu atin.

3. Taze %0,5'lik Tween 20 ylkama sollsyonu ile asagidaki sekilde yikama bilesenlerini yeniden
doldurun:

a. Yikama tavasinin her bir haznesine 6 ml yikama sollisyonu ekleyin.
b. 500 mlyikama sisesine 350 ml yilkama sollisyonu ekleyin.
4. Yikama tavasini ve atik sisesini asagidaki sekilde yikleyin:

a. Yikama tavasini durana dek reaktif sogutucunun igine kaydirin. Reaktif sogutucunun kapagini
kapatin.

b. Yikama sisesini ylkleyin ve kamiglarin yikama sisesine ve atik sisesine dogru indiginden emin
olarak kamis tutamadini yavasca asagdi indirin.
c. Reaktif bélmesikapagini kapatin.

5. Next (Sonraki) segenegini belirleyin. Son yikama baslar.

Yikamadan Sonra

Yikama tamamlandiginda, kullaniimis akis hiicresini, yikama tavasini ve kalan yikama sollisyonunun
bulundugu yikama sisesini cihazda birakin.

NOT Kamiglar asadi pozisyonda kalir, bu normaldir. Kamislarin kurumasini ve sisteme hava
girmesini dnlemek i¢in, kullanilmamis yilkama solisyonunu yikama tavasinda ve yikama
sisesinde birakin.

Bekleme Modu Yikamasi Yapma

Gelecek 7 glin iginde cihazin kullaniimasi planlanmiyorsa bekleme modu yikamasi yaparak cihazi bosta
durma igin hazirlayin. Bekleme modu ylkamasinda, fllidik hatlar bosta durma igin hazirlanir ve kalan
tim reaktif konumlarinin ya da tuz birikiminin yikandidi iki ardisik yikama islemi gergeklestirilir. Her bir
yikama islemi yaklasik 60 dakika slrer. Bekleme modu yikamasinin tamamlanmasiigin yaklasik iki saat
bekleyin.

Bekleme modu ylkamasi tamamlandiginda cihaz bekleme moduna geger ve Home (Ana Ekran) kisminda
cihazin durumunu belirten bir mesaj goruntulenir. Cihaz bekleme modundayken, sekanslama
calistirmasinin baslatilabilmesiigin bir bakim yikamasinin yapiimasi gerekir.

NOT Illumina, cihazin bosta kaldidi her 30 giinde birbekleme modu yikamasinin tekrarlanmasini
onerir.
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Kullanici Tarafindan Tedarik Edilen Sarf Malzemeleri
* Tween 20 (Sigma-Aldrich, katalog no P7949)

* Laboratuvar sinifi su veya deiyonize su (laboratuvar sinifi su ile ilgili ydnergeler igin bkz.
MiSeqDx Tesis Hazirlama Kilavuzu (belge no 15070066_tur))

Prosedir

1. Cihazda kullaniimis bir akis hiicresinin yuklu oldugundan emin olun.
2. Home (Ana) ekranindan Perform Wash (Yikama Yap) segenegini belirleyin.

3. Wash Options (Yikama Segenekleri) ekraninda Standby Wash (Bekleme Modu Yikamasi)
secenegini belirleyin. Yaziim otomatik olarak reaktif sogutucudaki kamislari yukari kaldirir.

NOT Her yikama adimiigin her zaman taze yikama soliisyonlari kullanin. Onceki ylkamaya ait
yikama sollisyonlarinin yeniden kullanilmasi, atigin fliidik hatlarina geri dénmesine yol agabilir.

ilk Yikamayi Yapma

1. Tween 20 ve laboratuvar sinifi su ile asagidaki sekilde taze yikama sollisyonu hazirlayin:

a. 45mllaboratuvar sinifisuya 5 ml %100 Tween 20 ekleyin. Bu hacimlerle %10'luk Tween 20
elde edersiniz.

b. 475 mllaboratuvar sinifisuya 25 ml %10 Tween 20 ekleyin. Bu hacimlerle %0,5'lik Tween 20
ylkama solusyonu elde edersiniz.

c. Karnistirmak igin birkag kez ters gevirin.

2. Taze %0,5'lik Tween 20 ylkama sollsyonu ile asagidaki sekilde yikama bilesenlerini hazirlayin:
a. Yikama tavasinin her bir haznesine 6 ml yikama sollsyonu ekleyin.
b. 500 mlykama sisesine 350 ml yilkama soliisyonu ekleyin.

3. Yikama tavasini ve ylkama sisesini cihaza yukleyin:

a. Reaktif bolmesi kapagini ve reaktif sogutucu kapagini agin ve kullaniimis reaktif kartusunu ya da
ylkama tavasini sogutucudan uzaga kaydirin.

b. Yikama tavasinidurana dek reaktif sogutucunun igine kaydirin. Reaktif sogutucunun kapagini
kapatin.

c. MiSegDx SBS Solution (PR2) sisesinin ve atik sisesinin 6n kismindaki kamis tutamadgini yerine
oturana dek yukari kaldirin ve MiSeqDx SBS Solution (PR2) sisesini yikama sisesi ile dedistirin.

NOT Her ¢alistirmadan sonra MiSeqDx SBS Solution (PR2) sisesini atin. Kalan MiSeqDx
SBS Solution (PR2) soliisyonunu kullanmayin.

d. Atk sisesini gikarin ve igindekileri uygun sekilde atin. Atik sisesini reaktif bdlmesine geri
dondurun.
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e. Kamiglarin yikama sisesine ve atik sisesine dogru indiginden emin olarak kamis tutamadini
yavasga asagiindirin.
f. Reaktif bdlmesi kapagini kapatin.

4. Next (Sonraki) segenedini belirleyin. Birinci yikama baslar.

ikinci Yikamayi Yapma

1. Tween 20 ve laboratuvar sinifi su ile asagidaki sekilde taze ylkama sollisyonu hazirlayin:

a. 45 mllaboratuvar sinifisuya 5 ml %100 Tween 20 ekleyin. Bu hacimlerle %10'luk Tween 20 elde
edersiniz.

b. 475 mllaboratuvar sinifi suya 25 ml %10 Tween 20 ekleyin. Bu hacimlerle %0,5'lik Tween 20
yikama sollisyonu elde edersiniz.

c. Karnistirmak igin birkag kez ters gevirin.

2. Birinci yikama tamamlandidinda, ylkama tavasini ve yilkama sisesini ¢ikarin ve kalan yikama
sollisyonunu atin.

3. Taze %0,5'lik Tween 20 yikama sollsyonu ile asagdidaki sekilde yikama bilesenlerini yeniden
doldurun:

a. Yikama tavasinin her bir haznesine 6 ml yilkama soltiisyonu ekleyin.
b. 500 mlylkama sisesine 350 ml ylkama sollisyonu ekleyin.
4. Yikama tavasini ve atik sisesini asagidaki sekilde yukleyin:

a. Yikama tavasinidurana dek reaktif sogutucunun igine kaydirin. Reaktif sogutucunun kapagini
kapatin.

b. Yikama sisesini ylkleyin ve kamiglarin yilkama sisesine ve atik sisesine dogru indiginden emin
olarak kamis tutamadgini yavascga asagdi indirin.

c. Reaktif bolmesikapagdini kapatin.

5. Next (Sonraki) segenegini belirleyin. ikinci yikama baslar.

Yikamadan Sonra

Yikama tamamlandiginda, kullaniimis akis hiicresini, yikama tavasini ve kalan yilkama solisyonunun
bulundugu yikama sisesini cihazda birakin.

NOT Kamiglar asagdi pozisyonda kalir, bu normaldir. Kamislarin kurumasini ve sisteme hava
girmesini dnlemek igin, kullanilmamis yikama soliisyonunu yikama tavasinda ve ylkama
sisesinde birakin.
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Cihazi Kapatma

Cihazi her zaman acgik tutmak en iyisidir. Ancak cihazin kapatiimasi gerekiyorsa Windows'u kapatmak ve
fliidik hatlarini hazirlamak igin asagidaki proseduri kullanin.

1.

2
3.
4

Bakim yikamasi yapin. Daha fazla bilgi igin bkz. Prosedl(ir, sayfa 29.
Atik sisesini ¢ikarin ve igindekileri uygun sekilde atin. Atik sisesini reaktif bélmesine geri dondurin.
Reaktif bdlmesi kapagini kapatin.

Main Menu (Ana Men() boliminde, Shut Down Instrument (Cihazi Kapat) segenegini belirleyin.
Bu komut, cihaz yazilimini kapatir.

Gug anahtarini OFF (Kapal) konuma getirin.

NOT Cihaz kapatilmigsa gu¢ anahtarini ON (Aglk) konuma getirmeden énce minimum 60

saniye bekleyin.
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Sorun Giderme

Giris

Bu bélimde, lllumina Teknik Destek birimiile iletisime ge¢gmeden énce uygulanabilecek genel sorun

giderme adimlari agiklanmaktadir. Cogu hata igin, hatayi dizeltme talimatlariile birlikte bir ekran mesaiji

goruntilenir.

Teknik sorular igin lllumina web sitesindeki MiSeqDx destek sayfalarini ziyaret edin. Destek sayfalari
belgelere, indirmelere ve sik sorulan sorulara erisim saglar. Destek bultenlerine erigim i¢in Mylllumina
hesabinizla oturum agin.

Calistirma kalitesi veya performans sorunlariigin lllumina Teknik Destek birimi ile iletisime gegin.
Daha fazla bilgi igin bkz. Teknik Yardim, sayfa 50.

[lumina Teknik Destek temsilcileri, tipik olarak sorunlari gidermek igin galistirmaya 6zgu dosyalarin
kopyalarini talep eder. Sorun giderme igin gerekli dosyalari birlestirmek ve zip haline getirmek igin

Manage Files (Dosyalari Yonet) ekraninda Bundle Logs (Gunltkleri Toplama) 6zelligini kullanabilirsiniz.

Sorun Giderme icin Gunllkleri Toplama

Bundle Logs (Gunlikleri Toplama), sorun giderme igin lllumina Teknik Destek birimine gonderilecek
dosyalaridemet halinde toplayan bir 6zelliktir. Demet adi verilen bir grup dosyayi se¢cmek igin Manage
Files (Dosyalar Yonet) ekraninda Bundle Logs (GUnlikleri Toplama) sekmesini kullanin. Demet
otomatik olarak zip klasori haline getirilir.

Bundle Logs (Gunlikleri Toplama) 6zelligi, bir galistirmadaki dosyalari her seferinde bir demet tiiri
halinde gruplandirir. Illumina Teknik Destek biriminin talep ettigi her bir galistirma ve demet tiri igin
Bundle Logs (Gunlikleri Toplama) 6zelligini tekrarlayin.

1. Manage Files (Dosyalari Yonet) ekraninda Bundle Logs (Gunlikleri Toplama) sekmesini segin.
2. MiSeqOutput klasorliniin konumuna gitmek lizere Browse (G6z At) segenegini belirleyin.

3. Calistirmanin yanindaki kutuyu segin.
4

Bundle Logs (Gunlikleri Toplama) segenegini belirleyin.

Demetin icindeki her bir dosyanin listesi ile birlikte demet hakkinda bilgileri iceren bir Bundle Files
(Demet Dosyalari) ekrani agilir.

Bundle Logs (Gunlikleri Toplama) 6zelligindeki bagimsiz klasérler ve dosyalar hakkinda daha fazla
bilgi icin bkz. MiSeq Output and Analysis Folders Quick Reference Card (document #15034791)
[MiSeq Cikti ve Analiz Klasérleri Hizll Referans Karti (belge no 15034791)].

Next (Sonraki) segenedini belirleyin.
6. Zip halindeki demet dosyalarinin kaydedilmesini istediginiz konuma gidin.

7. Save (Kaydet) segenegini belirleyin.
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Dosyalar demet haline getirildikten sonra Bundle Logs (Gunlikleri Toplama) sekmesi yeniden agillir.

8. Zip halindeki demetilllumina Teknik Destek birimine génderin.

Sistem Denetimi Gerceklestirme

Hacim Testi gibi bazi sistem denetimleri lllumina Teknik Destek birimi ile iletisime gegmeden
gergeklestirilebilir. Hacim testinde, kabarciklar sensérlerden gegerken akis hacmitahmin edilerek fllidik
sisteminin saglamlik durumu kontrol edilir. Daha fazla bilgi igin bkz. Hacim Testi Gergeklestirme, sayfa
42.

A DIKKAT

U¢/Egrilik ve Tam Optik testleriicin 6zel bir akis hiicresi gereklidir ve bu testler yalnizca bir
Illumina teknisyeni tarafindan gergeklestiriimelidir.
1. Main Menu (Ana Menii) bolimiinden, System Check (Sistem Denetimi) segenedini belirleyin.
2. Sunlardan birini yapin:
* Gergeklestirmek istediginiz testleri ayri ayri segin.
* Tum testlerigerceklestirmek icin Select All (TUmUnu Seg) 6gesini segin.

3. Next (Sonraki) secenegini belirleyin.
Tamamlandiginda, sonuglar ekranda goruntulenir.

4. [istege Bagl] Sonuglarin bir 6zetini yaziim arayiiziinde gériintiilemek igin Show Details (Ayrintilar
Goster) segenegini belirleyin.

5. [istege Bagl] Sonuglari *.csv biciminde bir USB siiriiciiye aktarmak icin Export Results (Sonugclari
Disa Aktar) segenedini belirleyin.

6. Done (Bitti) segenegini belirleyin.

Calistirmayi Duraklatma veya Durdurma

MiSeqgDx cihazi, kullanict midahalesi olmaksizin bir calistirmayi bastan sona tamamlamak Gizere
tasarlanmistir. Ancak Sequencing (Sekanslama) ekraninda galistirmayi duraklatabilir veya
durdurabilirsiniz.

Calistirmayi Duraklatma

Calistirmalari, tamamlanmadan dnce gegici olarak duraklatabilirsiniz. Ornegin, atik sisesinin dolu
oldugundan slpheleniyorsaniz galistirmayi duraklatabilirsiniz. Duraklatilan galistirmalar devam
ettirilebilir.

Pause (Duraklat) secenedini belirlediginizde 6nce gegerli komut tamamlanir, ardindan galistirma
duraklatilir ve akis hiicresi guvenli bir duruma alinir.
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A DIKKAT

Klme olusturma sirasinda veya sekanslamanin ilk bes dongustiindeyken galistirmalari
duraklatmayin. Bu sirada duraklatiimis ¢calistirmalar devam ettirilemez.

Sequencing (Sekanslama) ekranindan bir galistirmayi duraklatmak igin Pause (Duraklat) segenegini
belirleyin. Digme, Resume (Devam Ettir) olarak degisir.

Calistirmayi devam ettirmeye hazir oldugunuzda Resume (Devam Ettir) 6gesini segin.

Calistirmayi1 Durdurma

Sequencing (Sekanslama) ekraninda Stop (Durdur) diigmesini kullanarak galistirma tamamlanmadan
once sekanslama sirasinda bir galistirmayi durdurabilirsiniz. Calistirma kurulumu hataliysa, veri kalitesi
kotlyse veya bir donanim hatasi varsa galistirmayi durdurmak isteyebilirsiniz.

Bir galistirma durduruldugunda gegerli komut tamamlanmaz ve akis hiicresi agsamasi forward
konumuna gecger. Tamamlanan son déngu igin birincil analiz devam eder.

Sequencing (Sekanslama) ekranindan bir ¢alistirmayi durdurmak igin Stop (Durdur) segenedini
belirleyin. Bir galistirma durduruldugunda gegerli komut tamamlanmaz ve akis hiicresi asamasi forward
konumuna gecger. Tamamlanan son déngu igin birincil analiz devam eder.

Sekil 16 Calistirmanin Durdurulmasi
© Question

Stopping a run is final. You cannot resume the run.
Are you sure you want to stop the run?

No ‘ Yes

Calistirmanin durdurulmasi nihai bir islemdir. Durdurulan bir galistirma devam ettirilemez. Yalnizca cihaz
ylkamasina devam edilebilir.

Reaktif Kartusu Kamislarini Manuel Yukari Kaldirma

Bir calistirma beklenmeyen sekilde kesilmisse veya calistirma sirasinda bir hata olusmussa reaktif
kartusu kamiglari otomatik olarak yukari kaldiriimayabilir. Reaktif kartusunu gikarmak igin reaktif kartusu
kamisglarini manuel olarak yukari kaldirin.

1. Home (Ana) ekraninda Perform Wash (Yikama Yap) secenedini belirleyin.
2. Raise Sippers (Kamislari Yukari Kaldir) segenedini belirleyin.

3. Reaktif kartusunu gikarin.
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Calistirma Kurulumu Hatalarini C6zme

Calistirma oncesi denetimde herhangi bir denetim basarisiz olursa s6z konusu 6genin yaninda kirmizi bir
simge X gériintiilenir. Ekranda hatayi ve nasil diizeltilecegdini agiklayan bir mesaj gériintiilenir.

Hata

¥ Flow Rate Measured
(Olgiilen Akis Hizi)

X Free Disk Space (Disk
Alanini Bosaltin)

¥ Network Connection

Active (Ag Baglantisi
Etkin)

¥ Primary Analysis
Ready (Birincil Analiz
Hazir)

Belge No 200010452 vOO TUR

Eylem

Akis hizi denetim ekrani acgilir. Asagi acllir listeyi veya ekran klavyesini
kullanarak su bilgileri girin:

e Solisyon: PR2

» Hacim: 250

o Aspirat Hizi: 2500

o Daditim Hizi: 2500

Pump (Pompa) secenegini belirleyin. Hata devam ederse pompalanacak
hacmi 500 pl MiSegDx SBS Solution (PR2) olarak ayarlayin ve islemi
tekrarlayin. Sivilar pompalandiktan sonra Restart Check (Denetimi
Yeniden Baslat) segenegini belirleyin.

Galistirma 6ncesi denetim basaril oldugunda, Start Run (Calistirmayi
Baslat) dugmesi etkinlesir.

Akis denetimi yeniden basarisiz olursa akisin hatal hizalama nedeniyle
kesintiye ugramadigindan emin olmak tUzere akis hiicresini yeniden
yerlestirin. Akis hiicresi contasinda hav ya da bozukluk olup olmadigini
inceleyin.

Disk alani azsa ne kadar disk alani gerektigini belirten bir mesaj
goéruntulenir. Cihaz bilgisayarinda gereken alani temizlemek igin Manage
Files (Dosyalari Y6net) islevini kullanin.

Ag kablosunun cihaza takil oldugundan emin olun.

Ag baglantisi kurulamazsa yazilimi yeniden baslatmak igin Manage
Instrument (Cihazi Yonet) ekraninda Reboot (Yeniden Baslat) segenegini
belirleyin.

Baglanti yine de kurulamazsa Manage Instrument (Cihazi Yonet)
ekraninda Shut Down (Kapat) segenedini belirleyin ve gii¢ anahtarini
kullanarak cihazi kapatin. En az 60 saniye bekleyin, ardindan cihazi agin
ve yazilimi baslatin.

Onceki calistirmaya ait birincil analiz tamamlanmamistir. Birincil analizin
tamamlanmasiigin taninan sire varsayilan olarak bir saattir ve ekranda
geri sayim goruntulenir. Bir saat bekleyebilir veya Terminate Analysis
(Analizi Sonlandir) 6gesini segebilirsiniz. Tamamlanmayan tim dongtler
icin ikincil analiz durur.
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RFID Okuma Hatasini Cozme

Su durumlarda RFID hatalari tetiklenir:

* Yuklenen bilesen, in vitro tani kitinin bir parcasi dedilse.

* Yiklenen bilesen, Local Run Manager moduli tarafindan tanimlanan kitin bir pargasi degilse.
* Bilesendeki RFID etiketinin okunmasiyla ilgili teknik bir hata varsa.

Teknik hatalardan kaynaklanan RFID hatalarini gdzmek igin asagidaki adimlari kullanabilirsiniz.

NOT Bir tani calistirmasinda bir RFID okuma hatasina izin verilir. iki sarf bileseninin RFID'si
okunamiyorsa yazilim sonraki galistirma kurulumu adimina ge¢gemez. Bu hata meydana
gelirse lllumina Teknik Destek birimi ile iletisime gegin.

Akis Hiicresi

1. Devam etmeden 6nce daima RFID okumasini yeniden deneyin. Bunun igin, akis hiicresi bdimesi
kapagini agip kapatin.

2. RFID ikinci kez basarisiz olursa Get Code (Kod Al) segenedini belirleyin.
Gegici bir RFID baypas kodu almak igin lllumina Teknik Destek birimi ile iletisime gegin.
Gegici baypas kodunun gegerlilik stiresi yedi glinde dolar.

Ekran klavyesini kullanarak gegici baypas kodunu girin.
4. Next (Sonraki) segenedini belirleyin.
Asadidaki bilgileri girin:
* Akis hicresinin barkod numarasi; dogrudan barkodun asagisindaki akis hiicresi kabi etiketinde
yer alir
* Akis hicresi parga numarasi
6. LoadFlow Cell (Akis Hiicresi Yukleme) ekranina gegmek igin Next (Sonraki) segenedini belirleyin.
7. Sonraki galistirma kurulumu adimina gegmek igin Next (Sonraki) segenegini belirleyin.
MiSegDx SBS Solution (PR2) Sisesi

1. Devam etmeden dnce daima RFID okumasini yeniden deneyin. Bunun igin, reaktif kamis tutamagini
yukari kaldirip asadi indirin.

2. RFID ikinci kez basarisiz olursa Get Code (Kod Al) segenegini belirleyin.
Gegici bir RFID baypas kodu almak igin lllumina Teknik Destek birimi ile iletisime gegin. Gegici baypas
kodunun gegerlilik stiresi yedi glinde dolar.

Ekran klavyesini kullanarak gegici baypas kodunu girin.
4. Next (Sonraki) segenegini belirleyin.
Asagidaki bilgileri girin:
* MiSegDx SBS Solution (PR2) sisesinin barkod numarasi; dogrudan barkodun asagisindaki
MiSeqDx SBS Solution (PR2) sisesi etiketinde yer alir
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* MiSegDx SBS Solution (PR2) sisesi parga numarasi
6. Load Reagents (Reaktifleri Yiikleme) ekranina gegmek igin Next (Sonraki) segenedini belirleyin.

7. Sonraki galistirma kurulumu adimina gegmek igin Next (Sonraki) segenegini belirleyin.
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Reaktif Kartusu

1.

6.
7.

Devam etmeden 6nce daima RFID okumasini yeniden deneyin. Bunun igin, reaktif sogutucunun
kapagini agip kapatin.

RFID ikinci kez basarisiz olursa Get Code (Kod Al) segenegdini belirleyin.

Gegici bir RFID baypas kodu almak igin lllumina Teknik Destek birimi ile iletisime gegin. Gegici baypas
kodunun gecerlilik sliresi yedi glinde dolar.

Ekran klavyesini kullanarak gegici baypas kodunu girin.
Next (Sonraki) secenedini belirleyin.
Asadidaki bilgileri girin:
* Reaktif kiti barkod numarasi; dogrudan barkodun asagisindaki kit etiketinde yer alir
* Reaktif kiti parga numarasi
Load Reagents (Reaktifleri Yikleme) ekranina geri donmek igin Next (Sonraki) segenedini belirleyin.

Sonraki galistirma kurulumu adimina gegmek igin Next (Sonraki) segenegini belirleyin.

Calistirma Sirasinda Yeniden Baslatmalari Onleme

MiSeqDx galistirma sirasinda yeniden baslatiliyorsa bu, agdaki Windows Update yaziliminin yazihm
guncellemelerini otomatik olarak ylklemek Gzere yapilandirildigi anlamina gelebilir. Bu ayar kurulum
sirasinda kapatiimis olmalidir. MiSeqDx cihazinda arka planda galisan Windows isletim sisteminin
otomatik glincellemelerini devre digi birakma konusunda yardim almak icin yerel BT departmaninizla
iletisime gegin.

Akis Hizi Hatasi igin Sorun Giderme

Akis hizi, sivilarin fllidik sisteminden gegtigi hizdir (ul/dak). Her bir galistirma igin galistirma 6ncesi
denetim sirasinda olgulur. Sistem akis hizini dlgemiyorsa akis hizini yeniden denetlemeden dnce
sistemin iginden reaktif hacmi (MiSegDx SBS Solution (PR2)) pompalayin.

1.

Asag acllir listeyi veya ekran klavyesini kullanarak su bilgileri girin:
¢ Solusyon: PR2
* Hacim: 250 pl
* Aspirat Hizi: 2500 pl/dak
¢ Dagitim Hizi: 2500 pl/dak
Pump (Pompa) segenegini belirleyin.

Pompa adimi tamamlandiginda Restart Check (Denetimi Yeniden Baslat) segenedini belirleyin.

4. Hata devam ederse pompalanacak hacmi 500 ul MiSegDx SBS Solution (PR2) olarak ayarlayin ve
islemi bir kez daha tekrarlayin. ikinci denemede hata ¢éziilmezse lllumina Teknik Destek birimiile
iletisime gegin.
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Hacim Testi Gerceklestirme

Fllidik hatlarinda tikaniklik olmasi yetersiz reaktif iletimine yol agabilir ve sekanslama sonuglarini
etkileyebilir. FIUidik hatlarinda tikaniklik oldugundan stiphelenilmesi halinde bir hacim testi
gergeklestirin.

Hacim testinde, sensdrlerden gegtikleri sirada iki kabarcik arasindaki hacim tahmin edilerek fllidik
sisteminin sagdlamlik durumu denetlenir. Hacim testinin gergeklestirilebilmesiicin ylkama tavasina ve
ylkama sisesine laboratuvar sinifi su yliklenmis olmali ve bir kullaniimis akis hiicresi takili olmaldir.
Testi gergeklestirmek icin ekranda gorintilenen istemleri uygulayin.

1. Cihazda kullaniimig bir akis hiicresinin yuklu oldugundan emin olun.

2.

3.

4.

5.

6.
a.
b.
C.
d.

Main Menu (Ana Meni) bolimiinden, System Check (Sistem Denetimi) segenedini belirleyin.
Conduct Volume Test (Hacim Testi Yap) segenedini ve ardindan Next (Sonraki) 6gesini segin.
Yikama tavasinin her bir rezervuarina 6 ml laboratuvar sinifi su doldurun.

500 ml yikama sisesini 350 ml laboratuvar sinifi su ile doldurun.

Yikama tavasini ve yikama sisesini cihaza yukleyin.

Reaktif bdlmesi kapadini ve reaktif sogutucu kapagdini agin ve ylkkama tavasini durana dek
reaktif sogutucunun igine kaydirin. Reaktif sogutucunun kapadini kapatin.

Yerine oturana dek kamis tutamagini yukari kaldirin ve yikama sisesini ylkleyin.

Atik sisesini gikarin ve igindekileri uygun sekilde atin. Atik sisesini reaktif bélmesine geri
dondurun.

Kamiglarin yikama sisesine ve atik sisesine dogru indiginden emin olarak kamis tutamagini
yavasga asagdiindirin.

7. Ekranda gorintilenen istemleri uygulayarak asagidaki sekilde ylkama sisesi kamigindan tiim
damlaciklari giderin:

a.

istem belirtildiginde, kamis tutamagini yavasca yukari kaldirin ve yikama sisesi kamisinda biiyiik
su damlacigi olup olmadigini kontrol edin.

Istem belirtildiginde, damlacigi gidermek {izere ylizey gerilimi olusmasina izin verecek sekilde
kamis tutamagini suyun iginde yeterince ilerlemesiigin yavasga indirin.

istem belirtildiginde, kamis tutamagini yavasca yukari kaldirin ve yikama sisesi kamisinda biiyiik
su damlacigi olup olmadigini kontrol edin.

Istem belirtildiginde, kamislarin yikama sisesine ve atik sisesine dogru indiginden emin olarak
kamis tutamagini yavasga tamamen asagi indirin.

8. Next (Sonraki) segenedini belirleyin. Hacim testi baslar.
Hacim testi tamamlandidinda sonuglar ekranda goruntilenir.
Test basarisiz olursa bakim ylkamasi gercgeklestirin. Bkz. Prosedlir, sayfa 29.

9. Bakim yikamasi tamamlandiginda hacim testini tekrar edin.
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Reaktif Sogutucu Sicaklik Hatalarini Cozme

Reaktif sogutucu igin gereken sicaklik aralidi 2 °C ila 11 °C'dir. Bir sensor gostergesi, reaktif
sogutucunun sicakligini gosterir. Bkz. Sensér Gostergeleri, sayfa 5.

Sogutucunun belirtilen sicaklik araliginda olmadigina dair bir hata mesaji alirsaniz [llumina Teknik
Destek birimi ile iletisime gegin.

Sogutucunun sicakhdi aralik disindaysa bu durum sekanslama galistirmasinin baslatiimasina engel
olabilir. Hata mesaijini sekanslama galistirmasi sirasinda alirsaniz galistirmanin tamamlanmasini
bekleyin.

Reaktif sogutucu hakkinda daha fazla bilgi igin bkz. Reaktif Bélmesi, sayfa 3.

Local Run Manager Analiz Hatalarini Cozme

Analiz hatalariile ilgili sorun giderme bilgileri igin Illumina Teknik Destek birimi ile iletisime gegin.
MiSeqDx icin Local Run Manager v3 Yazilim Referans Kilavuzu (belge no 200003931_tur), analizi
yeniden kuyruga alma talimatlarintigerir.

Sistem Ayarlarini Yapilandirma

MQOS, sistemi yapilandirma komutlarina erigsen sekmeler icerir.

* [P ve DNS ayarlari IP sekmesinde yapilandirilir. Bu 6zelligin kullanilabilmesiicin Windows Ydnetici
duzeyinde erigsim gereklidir.

* Agve baslangig ayarlari su sekmelerde yapilandirilir:

— Network Credentials (Ag Kimlik Bilgileri)—Bu 6zelligin kullanilabilmesiigin Windows Y 6netici
dlzeyinde erisim gereklidir.

— Start-Up Options (Baslangi¢ Segenekleri)—Bu 6zelligin kullanilabilmesi igin Local Run Manager
Yonetici dlizeyinde erisim gereklidir.

Tipik olarak bu sistem ayarlari MiSegDx kurulumu sirasinda yapilandirilir.
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IP ve DNS Ayarlarini Yapilandirma

AQ veya tesis degisikligi nedeniyle gerekli olan durumlarda IP adresini ve DNS sunucusu adreslerini
yapilandirin. Bu 6zelligin yapilandirilabilmesiicin Windows Ydnetici dlizeyinde erisim gereklidir.

1. Main Menu (Ana Men) boliminden, System Settings (Sistem Ayarlari) segenegini belirleyin.
2. IP sekmesinisecin ve ardindan IP adresini ayarlamak i¢in asagidaki segenekler arasindan segim
yapin:
* Obtain an IP address automatically (IP adresini otomatik al)—Dinamik Ana Bilgisayar

Yapilandirma Protokoli (DHCP) sunucusunu kullanarak IP adresini almak igin bu segenedi
belirleyin.

NOT Dinamik Ana Bilgisayar Yapilandirma Protokoll (DHCP) ag yapilandirma parametrelerinin
dinamik olarak dagitiimastigin IP agdlarinda kullanilan standart bir ag protokoludar.

¢ Use the following IP address (Asadidaki IP adresini kullan)—Cihazi asagdidaki sekilde baska bir
sunucuya manuel olarak baglamak igin bu segenegi belirleyin. Tesisinize 6zel adresler igin ag
yoneticinizle iletisime gegin.

* |Padresinigirin. IP adresi nokta ile ayrilan dort sayidan olusur; 6érnegin, 168.62.20.37.

* |Padinin alt bdlimu olan alt ag maskesini girin.

* Aguzerinde internet baglantisi saglayan ydnlendirici olan varsayilan ag gegidini girin.
3. DNS adresini ayarlamak igin asagidaki segenekler arasindan segim yapin:

* Obtain a DNS address automatically (Otomatik olarak DNS adresini al)—IP adresiyle iliskili DNS
adresini okur.

* Use the following DNS addresses (Asadidaki DNS adreslerini kullan)—Cihazi, etki alanlarini IP
adreslerine geviren bir sunucuya badlar.

* Tercih edilen DNS adresini girin. DNS adresi, etki alani adlarini IP adreslerine gevirmek igin
kullanilan sunucu adidir.

* Alternatif DNS adresini girin. Tercih edilen DNS, belirli bir etki alaniadini IP adresine
geviremezse alternatif kullanilir.

4. Save (Kaydet) segenedini belirleyin.
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Ag ve Baslangi¢ Ayarlarini Yapilandirma

Network Credentials (Ag Kimlik Bilgileri) sekmesinde (bu 6zelligi kullanmak igin Windows Yo&netici diizeyi
erisim gereklidir) ve Start-Up Options (Baslangig Segenekleri) sekmesinde (Local Run Manager Yonetici
dlzeyi erisim gereklidir) ag ve baslangi¢ ayarlarini yapilandirin.

1.
2.

Main Menu (Ana Men() bélimiinden, System Settings (Sistem Ayarlari) segenedini belirleyin.

Network Credentials (Ag Kimlik Bilgileri) sekmesini segin ve asadidaki sekilde ad ayarlarini
yapilandirin.

Makine adi, Uretim sirasinda cihaz bilgisayarina atanir. Tipik olarak makine adinin degistiriimesi
gerekmez. Bu ekranda makine adi Uzerinde yapilan herhangi bir degisiklik baglantiy etkileyebilir ve
ag yoneticisinin kullanici adinin ve parolasinin giriimesini gerektirebilir.

Makine adi, Local Run Manager yaziiminin giktisina cihaz adi olarak kaydedilir.

Cihaz bilgisayarini asagida belirtildigi sekilde bir etki alanina ya da galisma grubuna baglayin.
* internete bagh cihazlar icin—Domain (Etki Alani) secenegini belirleyin ve ardindan tesisinizdeki
internet baglantisiile iligkili etki alani adini girin.
* internete bagh olmayan cihazlar igin—Workgroup (Calisma Grubu) secenegini belirleyin ve bir
¢alisma grubu adi girin.
Start-Up Options (Baslangig Ayarlari) sekmesini segin ve ardindan asagidaki segenekler arasindan
secim yapin:
¢ Kiosk Mode (Kiosk Modu; 6nerilen)—Denetim yaziimi arayizini tam ekran olarak goruntuler.

Yazihm kiosk modunda kullanim igin tasarlanmistir.

*  Windows Mode (Windows Modu)—Cihaz bilgisayarinda Windows erisimine olanak saglar.
Dugme konumu gibi, yazilim arayuzu ile etkilesim 6geleri bu modda degisiklik gosterebilir.

Save (Kaydet) segenegini belirleyin.
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Cikti Klasorleri

Calistirma Klasorleri

MiSeqDx cihazindaki her bir ¢galistirmada her biri 6zel bir amaca sahip U¢ ¢alistirma klasoéru olusturulur:

* D:\lllumina\MiSeqTemp—Calistirma basladidinda, cihaz bilgisayarinin yerel suriicistine bir gegici
galistirma klasori yazdirihr ve bu gegici klasor, MOS ve RTA igin ¢alisma alani olarak kullanilir.
Temp (Gegici) klasoriine erisilmesi gerekmez. Bu klasoriln igindekiler yedi glin sonra silinir.

*  D:\lllumina\MiSeqOutput—RTA dosyalari Temp (Gegici) klasorlinden Output (Cikti) klasoriine
kopyalar. Birincil analiz dosyalari olusturulurken RTA dosyalari Temp (Gegici) klasériine geri
kopyalar ve Analysis (Analiz) klasérini doldurur. Focus goruntileri ve kiiglk resimler Analysis
(Analiz) klasoriine kopyalanmaz.

* D:\lllumina\MiSeqAnalysis—Birincil analiztamamlandidinda, Local Run Manager ikincil analize
baslamakicin cihazin yerel surlictisiindeki Analysis (Analiz) klasérune erisir. Analysis (Analiz)
klasorline yazdirilan tim dosyalar Output (Cikti) klasoériine kopyalanir.

Kok Dizin Adlandirmasi

Galistirma kdk dizini adi galistirmanin tarihini, cihaz numarasini ve galistirma igin kullanilan akis hiicresini
tanimlar. Her bir galistirma igin, her ¢alistirma klasori ayni kdk dizin adina sahiptir.

Varsayilan olarak klasor adinda su bigim kullanihr:
YYAAGG_<CihazNumarasi>_<Calistirma Numarasi>_A<AkigHlcresiBarkodu>

Calistirma numarasi, belirli bir cihazda her galistirma gergeklestirildiginde bir artar.
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Teknik Yardim

Teknik yardim igin lllumina Teknik Destek bolumdayle iletigim kurun.

Web sitesi: www.illumina.com
E-posta: techsupport@illumina.com

lllumina Teknik Destek Birimi Telefon Numaralari

Bolge
Almanya

Amerika Birlesik Devletleri

Ucretsiz
+498001014940
+1 800 809 4566

Uluslararasi
+49 89 3803 5677
+1858 202 4566

Avustralya +611800775 688

Avusturya +43 800006249 +4319286540
Belgika +3280077160 +3234002973
Birlesik Krallik +44 800 012 6019 +44 2073057197
Cin +86 400 066 5835
Danimarka +4580820183 +45 8987 1156
Endonezya 0078036510048
Filipinler +63 180016510798

Finlandiya +358 800918 363 +358974790110
Fransa +33805102193 +3317077 04 46
Giliney Kore +82 80234 5300

Hindistan +918006500375

Hollanda +31800 0222493 +3120713 2960
Hong Kong, Cin +852 800 960 230

irlanda +3531800 936608 +3531695 0506
ispanya +34 800300143 +34 911899 417
isveg +46 200883979 +46 8 50619671
isvicre +41800200442 +4156 580 00 00
italya +39 800985513 +39 236003759
Japonya +810800 111 5011
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Bélge Ucretsiz Uluslararasi
Kanada +1 800 809 4566

Malezya +60 1800 80 6789

Norveg +47 80016 836 +47 219396 93
Singapur 18005792745

Tayland +66 1800 011 304

Tayvan, Cin +886 8 06651752

Vietnam +84 1206 5263

Yeni Zelanda +64 800 451650

Giivenlik veri sayfalar (SDS'ler)—lllumina web sitesinde support.illumina.com/sds.html adresinde
mevcuttur.

Uriin belgeleri—support.illumina.com adresinden indirilebilir.
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